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Efectuarea lucrarilor in interiorul computerului

Subiecte:

Masuri de precautie
Tnainte de a efectua lucrari in interiorul computerului
Dupé efectuarea lucrarilor in interiorul computerului

Masuri de precautie

Capitolul despre méasuri de siguranta va ofera instructiuni detaliate despre pasii principali care trebuie urmati inainte de a efectua orice
dezasamblare.

Luati Tn considerare urmatoarele masuri de siguranta nainte de a efectua orice proceduri de instalare sau reparatii care implica

dezasamblarea sau de reasamblarea:

Opriti sistemul si toate dispozitivele periferice atasate.
Deconectati sistemul si toate dispozitivele periferice atasate de la alimentarea cu c.a.
Deconectati toate cablurile de retea si liniile telefonice si de telecomunicatii de la sistem.

Utilizati un kit de service In cAmp electrostatic atunci cand interveniti in interiorul oricérui sistem de tip notebook, pentru a evita
deteriorarea prin descércare electrostatica.

Dupéd ce ati scos o componentd oarecare din sistem, asezati-o cu grija pe un covor anti-static.
Purtati incaltaminte cu talpé din cauciuc izolator, pentru a reduce riscul de a va electrocuta.

Alimentarea in starea de veghe

Produsele Dell cu alimentare n starea de veghe trebuie s& fie deconectate de la prizé nainte de a desface carcasa. Sistemele care
incorporeaza alimentare n starea de veghe mentin alimentarea unor componente esentiale in timp ce sunt oprite. Alimentarea interna i
permite sistemului s& fie pornit de la distantéd (wake on LAN - pornire prin reteaua locald) sau sa fie suspendat in modul repaus, avand si alte
caracteristici avansate de gestionare a alimentarii.

Pentru eliminarea energiei reziduale din placa de sistem, scoateti sistemul din priza si ap&sati si mentineti butonul de alimentare timp de 15
secunde. notebookuri.

Impamantarea

Imp&mantarea este o metoda de conectare a doi sau mai multi conductori de imp&mantare la acelasi potential electric. Acest lucru se
realizeaza cu ajutorul unui kit de service Tn cdmp electrostatic. Cand conectati un fir de impamantare, asigurati-va cé acesta este conectat la
metal curat, niciodata la o suprafatd metalica vopsitd sau nemetalica. Bratara de incheietura trebuie sa fie bine fixata siin deplin contact cu
pielea; de asemenea, asigurati-va ca ati scos orice bijuterii precum ceasuri, bratari sau inele Thainte de a va lega la echipament.

Descarcari electrostatice — protectia impotriva descarcarilor
electrostatice

Descarcérile electrostatice reprezintd o preocupare majord atunci cdnd manuiti componente electronice, mai ales componente sensibile
precum pléci de extensie, procesoare, module de memorie DIMM si pldci de sistem. Sarcini electrice neglijabile pot deteriora circuitele Tn



moduri greu de observat, cum ar fi functionarea cu intermitente sau scurtarea duratei de viatéd a produsului. Pe masura ce In domeniu se
impun cerinte de consum de energie cat mai mic la o densitate crescutd, protectia impotriva descéarcarilor electrostatice devine o
preocupare din ce Tn ce mai mare.

Datoritd densitatii crescute a semiconductorilor utilizati in produsele Dell recente, sensibilitatea fatd de deteriorari statice este acum mai
mare comparativ cu produsele Dell anterioare. Din acest motiv, unele dintre metodele de manevrare a componentelor aprobate in trecut nu
mai sunt aplicabile.

Sunt recunoscute doua tipuri de deteriordri prin descarcari electrostatice, catastrofale si intermitente.

Catastrofale — Defectiunile catastrofale reprezintd aproximativ 20% dintre defectiunile legate de descarcérile electrostatice. O astfel de
defectiune provoaca o pierdere imediata si totald a capacitatii de functionare a dispozitivului. Un exemplu de defectiune catastrofala este
un modul de memorie DIMM supus unui soc electrostatic care genereazé imediat un simptom de tip "No POST/No Video" cu emiterea
unui cod sonor de memorie lipsé sau nefunctionald.

Intermitente — Defectiunile intermitente reprezintd aproximativ 80% dintre defectiunile legate de descarcarile electrostatice. Procentul
mare de defectiuni intermitente se datoreaza faptului c& momentul In care survine defectiunea nu este observat imediat. Modulul DIMM
primeste un soc electrostatic pe care 1l absoarbe doar partial ca o mica diferentd de potential, faré sd produca imediat simptome cétre
exterior legate de defectiune. Disiparea diferentei slabe de potential poate dura sdptdmani sau luni, timp n care poate provoca
degradarea integritatii memoriei, erori de memorie intermitente etc.

Defectiunile cele mai dificile de depistat si de depanat sunt cele intermitente (cunoscute si ca defectiuni latente sau "réni deschise").

Pentru a preveni defectiunile prin descarcéri electrostatice, urmati acesti pasi:

Utilizati o bratara anti-statica de incheieturd, cablatd si impamantaté corespunzator. Utilizarea bratarilor anti-statice wireless nu mai este
permisd; acestea nu asigura o protectie adecvata. Atingerea sasiului inainte de a manevra componente nu asigurd o protectie adecvatd
impotriva descércarilor electrostatice pentru componentele cu o sensibilitate electrostatica crescuta.

Manevrati toate componentele sensibile la descércari electrostatice Intr-o zona protejaté anti-static. Dacé este posibil, folositi covoare
antistatice de podea sau de birou.

Cénd despachetati o componentd sensibila electrostatic din cutia n care a fost livrata, nu scoateti componenta din punga anti-statica
pané in momentul n care sunteti pregatit sa instalati componenta. Inainte s& desfaceti ambalajul anti-static, asigurati-va ca ati descércat
electricitatea statica din corpul dvs.

Tnainte de a transporta o component sensibild electrostatic, asezati-o intr-un container sau ambalaj anti-static.

Kit de service pe teren ESD

Kitul de service pe teren nemonitorizat este cel mai frecvent utilizat kit de servicii. Fiecare kit de service pe teren contine trei componente
principale: covoras antistatic, bandd de mané si cablu de legatura.

Componentele unui kit de service pe teren ESD

Componentele unui kit de service pe teren ESD sunt:

Covoras antistatic — covorasul antistatic are proprietati disipative si permite asezarea pieselor pe acesta In timpul procedurilor de
service. Cand utilizati un covoras antistatic, banda de mana trebuie s& fie comodd, iar cablul de legatura trebuie s& fie conectat la
covoras i la orice suprafatd metalicd expusa de pe sistemul la care se lucreaza. Dupd instalarea corectd, piesele de reparat pot fi extrase
din recipientul ESD si asezate direct pe covoras. Obiectele sensibile la ESD sunt in siguranta in ména dvs., pe covorasul ESD, in sistem
sau intr-o geanta.

Banda de ména si cablul de legaturd — banda de mana si cablul de legaturd pot fi conectate fie direct intre incheietura dvs. si 0
portiune metalicd expusé de pe componentele hardware, dacad covorasul ESD nu este necesar, fie conectate la covorasul antistatic,
pentru a proteja componentele hardware asezate temporar pe covoras. Conexiunea fizica formaté de banda de mana si cablul de
legaturd intre pielea dvs., covorasul ESD si componentele hardware este cunoscuta sub numele de legaturd. Utilizati numai kituri de
service pe teren cu bandéd de mang, covoras si cablu de legdturd. Nu utilizati niciodatd benzi de ména wireless. Retineti intotdeauna ca
firele interne ale unei benzi de mana sunt expuse la deteriordri din cauza uzurii si trebuie verificate cu regularitate cu ajutorul unui tester
pentru benzi de mana pentru a evita deteriorarea accidentald a componentelor hardware din cauza ESD. Se recomanda testarea benzii
de ména si a cablului de legatura cel putin o datd pe sdptadmana.

Tester ESD pentru benzi de mana — firele din interiorul unei benzi de mand ESD sunt expuse la deteriorari in timp. Cand utilizati un kit
nemonitorizat, se recomandd testarea cu regularitate a benzii inainte de fiecare apel de service, precum si testarea cel putin o data pe
sdptdmana. Testerul pentru benzi de mana este cea mai bund metoda pentru a efectua acest test. Dacé nu aveti propriul dvs. tester
pentru benzi de mana, vedeti daca nu exista unul la biroul dvs. regional. Pentru a efectua testul, conectati cablul de legétura al benzii de
mana la tester, cAnd banda este prinsa la Incheietura dvs., si apdsati pe buton pentru a testa. Dacé testul a reusit, se aprinde un LED
verde; daca testul nu reuseste, se aprinde un LED rosu si se aude o alarma.



Elemente de izolatie — este esential ca dispozitivele sensibile la ESD, precum carcasele de plastic ale disipatoarelor termice, sé fie tinute
la distanta de piese interne izolatoare si care sunt, deseori, incércate cu sarcini electrice ridicate.

Mediu de lucru - inainte de instalarea kitului de service de teren ESD, evaluati situatia la locatia clientului. De exemplu, instalarea kitului
pentru un mediu server este diferitd fatd de instalarea pentru un mediu desktop sau portabil. In mod caracteristic, serverele sunt
instalate intr-un rack in interiorul unui centru de date; desktopurile sau sistemele portabile sunt asezate, de reguld, pe birouri sau n nise.
Céutati Intotdeauna o suprafata de lucru ampla si deschisg, liberé si suficient de mare, pentru a instala kitul ESD, cu spatiu suplimentar
pentru tipul de sistem reparat. De asemenea, spatiul de lucru nu trebuie sa contina elemente izolatoare care pot cauza un eveniment
ESD. In zona de lucru, materiale izolatoare precum Styrofoam si alte materiale plastice trebuie deplasate intotdeauna la o distanta de cel
putin 12 inchi sau 30 cm fata de piesele sensibile hainte de a manipula fizic orice componente hardware

Ambalaj ESD - toate dispozitivele sensibile la ESD trebuie trimise si receptionate in ambalaj antistatic. Sunt preferate recipientele
metalice, ecranate la electricitate staticd. Totusi, trebuie s& returnati intotdeauna piesa deteriorata utilizand acelasi recipient si ambalaj
ESD ca si cele n care a sosit piesa noud. Recipientul ESD trebuie s fie pliat si inchis cu band& adeziva si toate materialele de ambalare
din spuma trebuie utilizate In cutia originald in care a sosit piesa noud. Dispozitivele sensibile la ESD trebuie scoase din ambalaj numai pe
o suprafatd de lucru protejaté la ESD, iar piesele nu trebuie amplasate niciodaté pe partea de sus a recipientului ESD, deoarece numai
partea interioard a recipientului este ecranata. Pozitionati intotdeauna piesele in mang, pe covorasul ESD, Tn sistem sau in interiorul unui
recipient electrostatic.

Transportul componentelor sensibile — cand transportati componente sensibile la ESD, precum piese de schimb sau piese care trebuie
returnate la Dell, este esential ca aceste piese sé fie introduse In recipiente antistatice pentru un transport in conditii de siguranta.

Rezumat de protectie ESD

Se recomanda ca toti tehnicienii de service de teren sa utilizeze permanent banda de mana de impaméntare ESD cu fir si covorasul
antistatic de protectie traditionale atunci cand executa interventii de service la produsele Dell. De asemenea, este esential ca tehnicienii s&
tind piesele sensibile separat de toate piesele izolatoare in timpul interventiei de service, precum si sa utilizeze recipiente antistatice pentru
transportul componentelor sensibile.

Transportarea componentelor sensibile

Cand transportati componente sensibile la electricitatea staticd, cum ar fi piese de schimb sau componente care urmeaza sa fie returnate la
Dell, este foarte important s& plasati aceste componente in pungi anti-statice pentru a fi transportate in siguranta.

Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului

Asigurati-va cd suprafata de lucru este plana si curatd pentru a preveni zgarierea capacului computerului.
Opriti computerul.
Tn cazul in care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare (andocat), detasati-I.

DN -

Deconectati toate cablurile de retea de la computer (dacé sunt disponibile).

n cazul in care computerul este previzut cu un port RJ45, deconectati cablul de retea decupland mai intéi
cablul de la computer.

5  Deconectati computerul si toate dispozitivele atasate de la prizele electrice.
6  Deschideti afisajul.
7 Mentineti apasat butonul de alimentare timp de cateva secunde pentru Impadmantarea placii de sistem.

Pentru a va proteja impotriva socurilor electrice, deconectati computerul de la priza electrica hainte de a
efectua pasul nr. 8.

Pentru a evita descércarea electrostatica, conectati-va la impamantare utilizdnd o bratara antistatica sau
atingand periodic o suprafatd metalica nevopsita in acelasi timp cu un conector de pe partea din spate a computerului.

8  Scoateti toate smart cardurile si ExpressCard din sloturile aferente.

Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului

Dupé ce ati finalizat toate procedurile de remontare, asigurati-va ca ati conectat dispozitivele externe, placile si cablurile inainte de a porni
computerul.



Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizati exclusiv baterii concepute pentru acest model de computer Dell.
Nu utilizati baterii concepute pentru alte computere Dell.

Conectati toate dispozitivele externe, cum ar fi un replicator de porturi sau baza pentru suporturi media si remontati toate cardurile,
cum ar fi un ExpressCard.

Conectati toate cablurile de retea sau de telefonie la computerul dvs.

Pentru a conecta un cablu de retea, mai intdi conectati cablul la dispozitivul de retea §i apoi conectati-l la
computer.

Conectati computerul si toate dispozitivele atasate la prizele electrice.
Porniti computerul.
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Scoaterea si instalarea componentelor

Subiecte:

Instrumente recomandate
Lista dimensiunilor suruburilor
Cartela microSD

Cartela SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate abonat)
Capacul bazei

Baterie

Unitatea pe baza de semiconductori (SSD) PCle
placa WLAN

placa WWAN

Placa de alimentare

Boxa

Carcasa cardului inteligent
Placa cititoare de amprente
Placa cu LED-uri

Radiatorul

Ansamblul afisajului

Placa de baza

Ceasul In timp real

Tastatura

Butoanele touchpadului

Zona de sprijin pentru maini

Instrumente recomandate

Procedurile din acest document necesitd urmatoarele instrumente:

Surubelnitd cu varf in cruce nr. 0
Surubelnitd cu varf in cruce nr. 1
Stift de plastic

® | NOTIFICARE: Surubelnita #0 este pentru suruburile 0-1, iar surubelnita #1 este pentru suruburile 2-4

Scoaterea si instalarea componentelor 7



Lista dimensiunilor suruburilor

Tabel 1. Latitude 7390 - Lista cu dimensiunile suruburilor

Componenta

M25x2,5L

M 2,5x4,0L

M2,0x3,0L

M2,0x2L
K7D

M2x1,7L

M 1,98 x 4L

M25x5

Asamblarea
LCD pe sasiu

Tntre suportul
balamalei si
partea de jos

Placa de
alimentare

Placa cu
LED-uri

Suportul
cititorului de
amprente

butonul
touchpadului

Card
inteligent

intre
tastatura si
placa
tastaturii

Placa
tastaturii

13

Capacul de la
baza

Placa de
sistem

Ansamblu
radiator

Baterie

WLAN

WWAN

Suportul EDP

USB Type-C

Unitate SSD
NVMe

Cartela microSD




Scoaterea cartelei microSD

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Tmpinge'gi cartela microSD pentru a o elibera din computer.
3 Scoateti cartela Micro Secure Digital (SD) din computer.

Instalarea cartelei microSD

1 Glisati cartela microSD in slot pana cand se fixeaza in pozitie cu un clic.
2 Urmati procedurile din sectiunea Dupa efectuarea lucrérilor n interiorul computerului.

Cartela SIM (Subscriber Identity Module - Modul de
identitate abonat)

Scoaterea si instalarea componentelor



Scoaterea cartelei micro SIM sau a tavii cartelei micro SIM

Scoaterea cartelei micro SIM cand computerul este pornit poate provoca pierderi de date sau deteriorarea cartelei.
® | NOTIFICARE: Tava pentru carteld micro SIM este disponibild numai pentru sistemele echipate cu placa WWAN.
1 Introduceti un ac sau un instrument de scoatere a cartelei micro SIM n orificiul de dimensiuni mici de pe tava cartelei micro SIM.

2 Folositi un obiect ascutit pentru a trage tava cartelei micro SIM.
3 Daca este disponibild o carteld micro SIM, scoateti cartela din tava acesteia.

Tnlocuirea cartelei SIM

Introduceti o agrafé sau un instrument de scoatere a cartelei SIM 1n orificiul de dimensiuni mici de pe tava cartelei SIM.
Folositi un trasor pentru a scoate tava cartelei SIM.
Puneti cartela SIM pe tava.

DN NN -

Introduceti tava cartelei SIM n slot.



Capacul bazei

Scoaterea capacului bazei

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Slabiti cele opt suruburi prizoniere (M2.5 x 5.0) care fixeaza capacul bazei de computer.

& Folositi un stift din plastic pentru a desprinde capacul bazei incepand de la balamalele marginii de sus a capacului bazei si ridicati-l din
computer.

@l NOTIFICARE: Nisele sunt amplasate langé balamalele din partea din spate a computerului.

4 Scoateti capacul bazei.

Scoaterea si instalarea componentelor (i



Instalarea capacului bazei

Aliniati clemele capacului bazei cu sloturile de pe marginile computerului.
Apdsati pe marginile capacului pané cand acesta se fixeaza la locul sdu.
Strangeti cele opt suruburi prizoniere (M2.5 x 5.0) pentru a fixa capacul bazei pe computer.

DN -

Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrérilor in interiorul computerului.

Baterie

Masuri de precautie privind bateriile cu ioni de litiu

/\ | AVERTIZARE:

Procedati cu atentie la manipularea bateriilor cu ioni de litiu.

Descarcati bateria la maximum posibil Tnainte de a o scoate din sistem. Aceasta se poate face prin deconectarea adaptorului de c.a.
de la sistem, pentru a permite descarcarea bateriei.

Nu |&sati bateria s& cada, nu o striviti, nu o distrugeti si nu o perforati cu obiecte stréine.

Nu expuneti bateria la temperaturi ridicate si nu dezasamblati pachetele si celulele de baterii.
Nu aplicati presiune pe suprafata bateriei.

Nu indoiti bateria.

Nu utilizati niciun fel de scule ca parghie pentru a ridica bateria.

Dacé o baterie este prinsa ntr-un dispozitiv ca rezultat al umfiarii, nu incercati s& o deblocati, deoarece perforarea, indoirea sau
strivirea unei baterii cu ioni de litiu poate fi periculoasa. Intr-o asemenea situatie, se impune nlocuirea in totalitate a sistemului.
Contactati https://www.dell.com/support pentru asistenta si instructiuni suplimentare.

Achizitionati intotdeauna baterii originale de la https://www.dell.com sau de la parteneri si revanzatorii autorizati Dell.
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Scoaterea bateriei

1

2

3

Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
Scoateti:

a Carteld microSD

b Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé sistemul este echipat astfel, fara a fi necesar s& scoateti masca de
completare
¢ Capacul bazei

Pentru a scoate bateria:

a Ridicati panglica, deconectati si scoateti cablul bateriei din conectorul de pe placa de sistem [1].
b Scoateti cele patru suruburi (M1.98 x 4 L) care fixeaza bateria pe computer [2].
¢ Ridicati bateria din computer [3].

Instalarea bateriei

DNy -

Introduceti bateria in slotul din computerul.
Conectati cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.
Montati la loc cele patru suruburi (M1.98 x 4L) pentru a fixa bateria de computer.
Instalati:
a Capacul bazei
b Tava cartelei SIM
¢ Carteld microSD

®| NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.



5  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Unitatea pe baza de semiconductori (SSD) PCle

Scoaterea placii SSD PCle

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

a Carteld microSD

b Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé sistemul este echipat astfel, faré a fi necesar sé scoateti masca de

completare
¢ Capacul bazei
d Baterie

3 Pentru a scoate placa SSD PCle:
a Slabiti cele doud suruburi (M2.0 x 3.0) care fixeaza pe pozitie placa termicé a unitatii SSD [1].
b Ridicati placa termica de pe placa SSD [2].
¢ Scoateti placa SSD din slot [3].

Instalarea placii SSD PCle

Introduceti placa SSD PCle in conector.

Instalati placa termica deasupra placii SSD.

Strangeti cele doud suruburi (M2.0 x 3.0) pentru a fixa placa termicé a unitatii SSD.
Instalati:

DN -

a Baterie



(9]

Capacul bazei
Tava cartelei SIM
Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

5  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

placa WLAN

Scoaterea placii WLAN

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2 Scoateti:
a Carteld microSD
b Tava cartelei SIM
® [ NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dac§ existd; nu trebuie s& scoateti materialul de umplere a spatiilor
libere.
¢ Capacul bazei
d Baterie
3 Pentru a scoate placa WLAN:
a Scoateti surubul (M2.0 x 3.0) care fixeaza pe pozitie suportul placii wireless [1].
b Ridicati suportul placii wireless [2].
¢ Deconectati cablurile placii WLAN de la conectorii de pe placa WLAN [3].
d Scoateti placa WLAN [4].

Scoaterea si instalarea componentelor
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Instalarea placii WLAN

DN -

a

b
c
d

Introduceti placa WLAN n conectorul de pe placa de sistem.
Conectati cablurile placii WLAN la conectorii de pe placa WLAN.

Asezati suportul placii wireless si montati la loc surubul (M2.0 x 3.0) pentru a fixa placa WLAN de computer.
Instalati:

Baterie

Capacul bazei
Tava cartelei SIM
Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

5  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

placa WWAN

Scoaterea placii WWAN

a
b

C

d

a

b
c
d

Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
Scoateti:

Carteld microSD
Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé existd; nu trebuie sa scoateti materialul de umplere a spatiilor
libere.

Capacul bazei

Baterie

Pentru a scoate placa WWAN:

Scoateti surubul (M2.0 x 3.0) care fixeaza pe pozitie suportul placii WWAN [1].
Ridicati suportul placii WWAN care fixeaza placa WWAN [2].

Deconectati cablurile placii WWAN de la conectorii de pe placa WWAN [3].
Ridicati placa WWAN din computer [4].



Instalarea placii WWAN

Introduceti placa WWAN in conectorul de pe placa de sistem.
Conectati cablurile placii WWAN la conectorii de pe placa WWAN.

Amplasati suportul metalic si montati la loc surubul M2.0 x 3.0 pentru a fixa placa WLAN de computer.
Instalati:

DN -

a Baterie

b Capacul bazei

¢ Tava cartelei SIM
d Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

5  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

®| NOTIFICARE: Numarul IMEI poate fi gasit si pe placa WWAN.

®

NOTIFICARE: La instalarea ansamblului afisajului sau a placii de sistem in sistem, antena wireless si WWAN trebuie corect
instalate in canalele de directionare de pe placa de sistem.

Placa de alimentare




Scoaterea placii de alimentare

1
2

3

Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
Scoateti:

a Carteld microSD
b Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé existd; nu trebuie sa scoateti materialul de umplere a spatiilor

libere.
¢ Capacul bazei
d Baterie

Pentru a scoate placa de alimentare:

a Dezlipiti si intoarceti invers bateria rotunda [1].

b Deconectati cablul placii de alimentare secundare de la placa de sistem [2].

c Scoateti cele doua suruburi (M2X3) care fixeaza placa de alimentare pe pozitie [3].
d Ridicati placa de alimentare din computer [4].

Instalarea placii de alimentare
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Asezati placa de alimentare aliniind-o cu orificiile pentru suruburi.
Montati la loc cele doud suruburi (M2.0x3.0) pentru a fixa placa de alimentare in computer.
Conectati cablul placii de alimentare la conectorul de pe placa de sistem.
Fixati bateria rotunda in computer.
Instalati:
a Baterie
b Capacul bazei
¢ Tava cartelei SIM



d Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

6  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Boxa

Scoaterea modulului boxelor

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

a Carteld microSD

b Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé sistemul este echipat astfel, fara a fi necesar sé scoateti masca de

completare
¢ Capacul bazei
d Baterie

e Placa de alimentare
3 Pentru a deconecta cablurile:

a Deconectati si pliati cablul pentru carduri inteligente de la placa USH [1].

b Deconectati si pliati cablul plat flexibil al placii secundare cu LED-uri de la placa secundaré cu LED-uri pentru a avea acces mai
usor la modulul boxelor [2].

B
v

4 Pentru a elibera modulul boxelor:

a Deconectati cablul boxelor de la conectorul de pe placa de sistem [1].
b Desprindeti cablul boxelor din clemele de retinere si scoateti benzile adezive care fixeazé cablul boxelor [2].



Pentru a scoate modulul boxelor:

a Desprindeti cablul boxelor scotand benzile de 1anga suportul pentru méini [1].
b Ridicati modulul boxelor din computer.

@l NOTIFICARE: Pentru a ridica modulul boxelor din computer puteti folosi un stift din plastic.

20  Scoaterea si instalarea componentelor



Instalarea modulului boxelor
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Introduceti modulul boxelor in sloturile de pe computer.

Ghidati cablul boxelor prin canalul de ghidare si fixati-l cu benzile.
Conectati cablul difuzorului la conectorul de pe placa de sistem.
Conectati cablul inteligent la conectorul de pe suportul pentru maini.
Instalati:

Placa de alimentare
Baterie

Capacul bazei

Tava cartelei SIM
Cartela microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

6  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

Carcasa cardului inteligent

Scoaterea carcasei cardului inteligent

©) | NOTIFICARE: Scoateti intotdeauna cardul inteligent din cititorul de carduri inteligente.

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2 Scoateti:
a Cartela microSD
b Tava cartelei SIM
® [ NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, daca existd; nu trebuie sa scoateti materialul de umplere a spatiilor

libere.

¢ Capacul bazei

d Baterie

e Placa SSD

3 Pentru a deconecta cablurile:

a
b
c

Deconectati cablul cardului inteligent [1].
Deconectati cablul placii cu LED-uri [2].
Dezlipiti suportul termic al unitatii SSD de pe slotul SSD [3].

@® [ NOTIFICARE: Dezlipirea suportul termic al unitdtii SSD poate necesita un efort mai
mare.



Pentru a scoate carcasa cardului inteligent:

a Scoateti cele doud suruburi (M2 x 2.0) care fixeaza carcasa cardului inteligent pe computer [1].
b Glisati si ridicati carcasa cardului inteligent afaré din computer [2].

22 Scoaterea si instalarea componentelor



Instalarea carcasei cardului inteligent

1 Glisati carcasa cardului inteligent in slot pana se aliniaz& cu suporturile pentru suruburi de pe computer.
2 Montati la loc cele doua suruburi (M2 x 2.0) pentru a fixa carcasa cardului inteligent pe computer.
3 Fixati suportul termic pe modulul SSD.
4 Fixati cablul placii cu LED-uri si conectati-I la placa cu LED-uri de pe computer.
5  Fixati cablul cardului inteligent si conectati-I la placa USH de pe computer.
6 Instalati:

a Placa SSD

b baterie

Cc capacul bazei

d Tava cartelei SIM

e Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

7 Urmati procedura din sectiunea Dupéa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Placa cititoare de amprente

Scoaterea placii cititorului de amprente

a
b

C

d

a
b

Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
Scoateti:

Cartela microSD
Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé existd; nu trebuie sé scoateti materialul de umplere a spatiilor
libere.

Capacul bazei
Baterie

Pentru a scoate placa cititorului de amprente:

Ridicati bateria rotunda care este fixatd de cablurile difuzoarelor [1].
Deconectati cablurile cititorului de amprente de la placa cititorului de amprente si de la placa USH [2].

®| NOTIFICARE: Cablul trebuie eliberat suficient ca s& nu se rupa.

Scoateti surubul (M2 x 3) care fixeaza suportul cititorului de amprente de computer [3].
Ridicati suportul cititorului de amprente de pe placa cititorului de amprente [4].

Ridicati placa cititorului de amprente din slotul de pe computer.

(| NOTIFICARE: Placa cititorului de amprente este fixata cu adeziv de zona de sprijin pentru maini i este posibil s& aveti
nevoie de un stift din plastic pentru a ridica placa cititorului de amprente.



Instalarea placii cititorului de amprente

1 Instalati placa cititorului de amprente in slot.
2 Asezati suportul cititorului de amprente pe placa.
3 Montati la loc surubul (M2 x 3) pentru a fixa suportul de placa.
4 Conectati cablul cititorului de amprente la placa cititorului de amprente si la placa USH.
5  Fixati bateria rotundé pe cablul boxelor
6 Instalati:
a Baterie
b Capacul bazei
¢ Tava cartelei SIM
d Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

7 Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

Placa cu LED-uri

Scoaterea placii cu LED-uri

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

a Cartela microSD

b Tava cartelei SIM



® [ NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, daca sistemul este echipat astfel, fara a fi necesar s& scoateti masca de

completare
¢ Capacul bazei
d Baterie

3 Pentru a scoate placa cu LED-uri:
Deconectati cablul placii cu LED-uri de la placa cu LED-uri [1].
Scoateti banda care fixeaza placa cu LED-uri de panoul afisajului [2].
Scoateti cele doud suruburi (M2 x 3) care fixeaza placa cu LED-uri de computer [3].
Ridicati placa cu LED-uri din computer [4].

a
b
c
d

Instalarea placii cu LED-uri

Instalati placa cu LED-uri in slot.

Montati la loc cele doud suruburi (M2 x 3) pentru a fixa placa cu LED-uri.
Atasati banda pentru a fixa placa cu LED-uri.

Conectati cablul placii cu LED-uri la placa cu LED-uri.
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Instalati:
a Baterie
b Capacul bazei
¢ Tava cartelei SIM
d Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

6  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

Radiatorul



Scoaterea ansamblului radiatorului

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

a Cartela microSD

b Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé existd, si nu scoateti materialul de umplere a spatiilor

libere.
¢ Capacul bazei
d Baterie

% Pentru a scoate ansamblul radiatorului:

a Deconectati cablul ventilatorului de la placa de sistem [1].
Scoateti cel doud suruburi (M2.0 x 3.0) care fixeaz& ventilatorul de placa de sistem [2].
Scoateti cele patru suruburi (M2.0 x 3.0) care fixeaza radiatorul pe placa de sistem [3].
Ridicati ansamblul radiatorului de pe placa de sistem.

o O T
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Instalarea ansamblului radiatorului

1 Aliniati ansamblul radiatorului cu suporturile pentru suruburi de pe placa de sistem.
2 Montati la loc cele patru suruburi (M2.0 x 3.0) pentru a fixa radiatorul de placa de sistem.

®| NOTIFICARE: Strangeti suruburile de pe placa de sistem in ordinea precizata de indicatiile de pe radiator [1, 2, 3,
4].

Montati la loc cele doud suruburi (M2.0 x 3.0) pentru a fixa ventilatorul pe placa de sistem.

Conectati cablul ventilatorului la conectorul de pe placa de sistem.

Instalati:
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Baterie

Capacul bazei
Tava cartelei SIM
Carteld microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

6  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

Ansamblul afisajului

Scoaterea ansamblului afigajului

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2 Scoateti:
a Cartela microSD
b Tava cartelei SIM
® [ NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé existd; nu trebuie sa scoateti materialul de umplere a spatiilor
libere.
¢ Capacul bazei
d Baterie
e placa WLAN
f placa WWAN

3 Dezlipiti benzile care fixeaza cablurile de antena de placa de sistem si scoateti cablurile din clemele de ghidare.

4 Decuplati:

a
b

Camera IR si cablul ecranului tactil [1].
Scoateti cele doud suruburi (M 2 x 1.7L) care fixeazd suportul eDP si ridicati-| afard din computer [2].



¢ Deconectati cablul eDP de la placa de sistem [3].
d Deconectati cablul senzorului G si cablul eDP [4].

5 Ridicati baza computerului afaré din ansamblul afisajului.

6  Pentru a scoate ansamblul afisajului:
a Asezati baza computerului impreund cu ansamblul afisajului.

® | NOTIFICARE: Deschideti ecranul LCD asa cum este indicat in ilustratie



b Scoateti cele patru suruburi (M2.5 x 4.0) care fixeaza suporturile balamalelor afisajului [1].
Cc Scoateti prin ridicare ansamblul afisajului din computer [2].

Instalarea ansamblului afisajului

Asezati baza computerului pe o suprafatd plana.

Aliniati ansamblul afisajului cu suporturile pentru suruburile balamalelor afisajului.
Montati la loc cele patru suruburi (M2.5 x 4.0) pentru a fixa ansamblul afisajului.
Tnchideti ansamblul afisajului si intoarceti computerul invers.

(@2 N "GN

Conectati urmatoarele cabluri:
a Cablul senzorului G si cablul eDP
b Asezati suportul eDP deasupra cablului eDP si montati la loc cele doué suruburi (M2 x 2) pe suport.
¢ Cablul camerei IR si cablul ecranului tactil
Directionati cablurile de antena prin clemele de ghidare
7 Fixati benzile care fixeaza cablurile de antena de placa de sistem.
Instalati:
a placa WWAN
placa WLAN
Baterie
Capacul bazei
Tava cartelei SIM
Carteld microSD
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® [ NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, dacd sistemul este echipat
astfel.

9  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.



Placa de baza

Scoaterea placii de sistem

1 Urmati procedura din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

a Cartela microSD
b Tava cartelei SIM

® [ NOTIFICARE: Scoateti ambele cartele, dacé existd; nu trebuie sa scoateti materialul de umplere a spatiilor
libere.

Capacul bazei

Baterie

Placa SSD

placd WLAN

placa WWAN

Ansamblul radiatorului

SQ D a0

3 Decuplati:
a Camera IR si cablul ecranului tactil [1].
b Scoateti cele doud suruburi (M 2 x 1.7L) care fixeaza suportul eDP si ridicati-| afard din computer [2].
¢ Deconectati cablul eDP de la placa de sistem [3].
d Deconectati cablul senzorului G si cablul eDP [4].

4 Deconectati urmétoarele cabluri de la placa de sistem:

a cablul touchpadului
b cablul USH
¢ cablu placd pentru LED



5

6

Pentru a elibera cablurile:
a Intoarceti bateria rotunda pentru a obtine acces la cablul difuzorului [1].
b Deconectati cablul difuzorului de la placa de sistem [2].
¢ Deconectati cablul placii de alimentare de la placa de sistem [3].

Dezlipiti benzile care fixeazé cablurile de antend si scoateti cablurile din clemele de ghidare.

Scoaterea si instalarea componentelor
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7 Pentru a scoate placa de sistem:
a Scoateti cele doua suruburi (M 1.98 x 4) care fixeaza suportul portului USB tip C [1].
b Ridicati suportul portului USB tip C din modulul Type-C [2].
¢ Scoateti cele sase suruburi (M2.0 x 3.0) care fixeaza placa de sistem pe computer [3].
d Ridicati placa de sistem afard din computer [4].




Instalarea placii de sistem

1 Aliniati placa de sistem cu orificiile suruburilor de pe computer.
2 Montati la loc cele sase suruburi (M2.0 x 3.0) pentru a fixa placa de sistem de computer.
3 Asezati suportul USB tip C pe modulul de tip C.
4 Montati la loc cele doud suruburi (M 1.98 x 4L) pentru a fixa suportul USB tip C de modulul tip C.
5  Ghidati cablurile de antend prin clemele de ghidare si atasati benzile pentru a le fixa.
6  Conectati cablul placii de alimentare si cablul boxelor la placa de sistem.
7 Fixati bateria rotunda pe cablul boxelor.
8  Conectati cablul placii USH, cablul placii touchpadului si cablul placii cu LED-uri la placa de sistem.
1 ®| NOTIFICARE: If your computer has a WWAN card, then SIM card tray installation is a requirement.
9  Instalati:
a Modulul radiatorului
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Conectati urméatoarele cabluri de la placa de sistem

1 cablu placa pentru LED

2 Cablul USH

3 Cablul touchpadului

Conectati cablul senzorului G si cablul eDP

Asezati suportul eDP peste cablul eDP si montati la loc cele doud suruburi (M2 x 1.7L) pe suport.
Conectati cablul camerei IR si cablul ecranului tactil
placa WWAN

placd WLAN

Placa SSD

Baterie

Capacul bazei

Tava cartelei SIM

Cartela microSD

®

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

10  Conectati urmatoarele cabluri:

1 Urmati procedura din sectiunea Dupéa efectuarea lucrarilor in interiorul computerului.

Ceasul in timp real

Scoaterea bateriei rotunde

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

a
b

Q DO QO 0

Cartela microSD
Tava cartelei SIM

®| NOTIFICARE: Tava cartelei SIM este disponibilda numai pentru sistemele echipate cu placda WWAN.
Capacul bazei

Baterie

Placa SSD

placa WLAN

placa WWAN



h  Ansamblul radiatorului
i Placa de sistem
3 Deconectati si scoateti cablul bateriei rotunde de la placa de baza.

€,

Instalarea ceasului in timp real

1 Conectati cablul bateriei rotunde la placa de sistem.
2 Instalati:
a Placa de sistem

Capacul bazei
Tava cartelei SIM
i Cartela microSD

®

b Modulul radiator
c placa WWAN

d placd WLAN

e Placa SSD

f Baterie

g

h

NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

& Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

Ceasul In timp real este amplasat pe placa de sistem si, prin urmare, placa de sistem trebuie s fie instalatd dupa instalarea ceasului in timp
real.

Tastatura



Scoaterea ansamblului tastaturii

©) | NOTIFICARE: Tastatura impreund cu tava tastaturii formeaz& ansamblul tastaturii.

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2 Scoateti:
a Cartela microSD
b Tava cartelei SIM
@l NOTIFICARE: Tava cartelei SIM este disponibild numai pentru sistemele echipate cu placd WWAN.
¢ Capacul bazei
d Baterie
e Placa SSD
f placa WLAN
g placa WWAN
h  Ansamblul radiatorului
i

Placa de sistem

3 Deconectati si dezlipiti cablurile si suportul termic al unitatii SSD:

a

b
c
d

Cablul touchpadului si cablul placii USH [1]

Cablul plécii cu LED-uri

Suportul termic al unitatii SSD [3]

Cablul tastaturii si cablul pentru retroiluminarea tastaturii [4]

4 Pentru a scoate tastatura:

a Scoateti cele 13 suruburi (M2.0 x 3.0) care fixeaz4 tastatura de sasiu [1].

b

Ridicati tastatura de pe sasiu [2].



Scoaterea tastaturii din tava tastaturii

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2 Scoateti tastatura

&  Scoateti tastatura din tava de sustinere a tastaturii:
a Scoateti cele sase suruburi (M2.0 x 2.0) care fixeaza tastatura de ansamblul tastaturii [1].
b Ridicati tastatura afara din tava de sustinere a tastaturii [2].



Instalarea tastaturii In tava tastaturii

1 Aliniati tastatura cu suporturile pentru suruburi de pe tava tastaturi.
2 Strangeti cele sase suruburi (M2.0 x 2.0) pentru a fixa tastatura de tava tastaturii.
3 Instalati tastatura.

Instalarea ansamblului tastaturii

©) | NOTIFICARE: Tastatura impreund cu tava tastaturii formeaz# ansamblul tastaturii.

Aliniati ansamblul tastaturii cu suporturile pentru suruburi de pe sasiu.

Montati la loc cele 13 suruburi (M2.0 x 3.0) care fixeaza tastatura de sasiu.

Fixati si conectati cablul tastaturii si cablul pentru retroiluminarea tastaturii la tastatura.
Fixati cablul placii cu LED-uri pe tastatura.
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Fixati suportul termic al unitatii SSD pe modulul SSD.

@l NOTIFICARE: Daca in computer existd o placd WWAN, instalarea tavii cartelei SIM este obligatorie.
6 Instalati:
a Placa de sistem

Capacul bazei
Tava cartelei SIM
i Cartela microSD

b Modulul radiatorului
¢ placa WWAN

d placd WLAN

e Placa SSD

f Baterie

g

h

® [ NOTIFICARE: Instalati ambele cartele, daca sistemul este echipat
astfel.

7 Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.



Butoanele touchpadului

Scoaterea touchpadului

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.
2 Scoateti:

Capacul bazei

Baterie

Modulul SSD

placa WLAN

placa WWAN
Ansamblul radiatorului
Boxa

Ansamblul afisajului
Placa de sistem

j  Tastatura

o))
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3 Scoaterea butoanelor touchpadului.

a Deconectati cablul touchpadului [1].

b Scoateti banda care fixeazé butoanele touchpadului de placa de sistem [2].

c Scoateti cele doud suruburi (M2 x 3) care fixeazd butoanele touchpadului [3].
d Ridicati butoanele touchpadului din computer [4].

Instalarea touchpadului

1 Asezati butoanele touchpadului in slot.
2 Montati la loc cele doua suruburi (M2xL3) care fixeaz& butoanele touchpadului.



3 Inserati cablul touchpadului.

4 Instalati:

a Tastatura
Placa de sistem
Ansamblul afisajului
Boxa
Ansamblul radiatorului
placa WWAN
placa WLAN
Modulul SSD
Baterie
j  Capacul bazei
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5  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

Zona de sprijin pentru maini

Inlocuirea suportului pentru maini

1 Urmati procedurile din sectiunea Inainte de a efectua lucrari in interiorul computerului.

2 Scoateti:

Capacul bazei
Baterie

Modulul SSD

placd WLAN

placa WWAN
Ansamblul radiatorului
Boxa

placa cu LED-uri
Ansamblul afisajului
Placa de sistem
Tastatura

Butoane touchpad
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Scoaterea si instalarea componentelor
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Componenta ramasa este suportul pentru maini.

& Remontati zona de sprijin pentru maini.
4 Instalati:

a Butoane touchpad
Ansamblul tastaturii
Placa de sistem
Ansamblul afisajului
placa cu LED-uri
Boxa
Radiatorul
placd WLAN
placa WWAN
unitatea PCle SSD
Baterie
| Capacul bazei
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5  Urmati procedura din sectiunea Dupa efectuarea lucrarilor n interiorul computerului.

40  Scoaterea si instalarea componentelor



Tehnologie si componente

Acest capitol va ofera detalii despre tehnologia si componentele disponibile n sistem.

Subiecte:

HDMI 14

Caracteristici USB

USB Type-C

Thunderbolt prin USB Type-C

HDMI 1.4

Acest subiect explicd interfata HDMI 14 si caracteristicile sale, aldturi de avantaje.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfata audio/video integral digitald, necomprimatd, acceptatd in domeniu. HDMI
creeaza o interfatd intre orice sursé audio/video digitald compatibild, cum ar fi un player DVD sau un receptor A/V si un monitor audio sau
video digital compatibil, cum ar fi un televizor digital (DTV). Exista aplicatii speciale pentru televizoarele HDMI si pentru playerele DVD.
Avantajul principal este reducerea numarului de cabluri si prevederile legate de protectia continutului. HDMI accepta continut video
standard, Tmbunétatit sau HD, plus continut audio multicanal printr-un singur cablu.

©) | NOTIFICARE: Interfata HDMI 1.4 va asigura suport audio pe 5.1 canale.

HDMI 1.4 Caracteristici

Canal Ethernet HDMI - adaugéa o capacitate de lucru in retea de mare viteza unei legaturi HDMI, permitand utilizatorilor s& profite de
dispozitivele cu capacitate IP fara un cablu Ethernet separat

Canal de intoarcere a sunetului - permite unui televizor cu conexiune HDMI si tuner incorporat sé trimita date audio ,in amonte” cétre
un sistem de sunet surround, elimindnd nevoia unui cablu audio separat

3D - defineste protocoalele de intrare/iesire pentru principalele formate video 3D, 18sand cale libera jocurilor 3D veritabile si aplicatiilor
home theater 3D

Tip continut - semnalizare in timp real a tipului de continut intre dispozitive sursa si de afisare, permitand unui televizor s& optimizeze
setérile de imagine n functie de tipul continutului

Spatii de culori suplimentare — adaugé suport pentru modele de culori suplimentare utilizate in fotografierea digitald si in grafica de
computer

Suport 4K - permite rezolutii video superioare standardului 1080p, acceptand afisaje de generatie urmatoare care rivalizeazé cu
sistemele Digital Cinema (Cinema digital) utilizate in numeroase cinematografe comerciale

Microconector HDMI - un nou conector, mai mic, pentru telefoane si alte dispozitive portabile, care accepta rezolutii video de pana la
1080p

Sistem de conectare auto - noi cabluri si conectori pentru sisteme video auto, proiectate pentru satisfacerea cerintelor unice ale
mediului auto la o calitate HD veritabilg

Avantajele interfetei HDMI

Interfata HDMI de calitate transferd continut video si audio digital necomprimat, pentru imagini extrem de clare, de cea mai inalta
calitate.

Interfata HDMI cu costuri reduse asigurd calitatea si functionalitatea unei interfete digitale, acceptand in acelasi timp formate video
necomprimate ntr-o maniera simpla si eficienta din punct de vedere al costurilor



Interfata HDMI audio acceptd mai multe formate audio, de la sunet stereo standard la sunet surround multicanal

HDMI combind semnal video si semnal audio multicanal pe un singur cablu, elimindnd costurile, complexitatea si confuzia generate de
mai multe cabluri utilizate in prezent in sistemele A/V
HDMI acceptd comunicarea ntre sursa video (cum ar fi un player DVD) si dispozitivul DTV, permitand o functionalitate noua

Caracteristici USB

Conectivitatea USB (Universal Serial Bus - Magistrald seriald universald) a aparut in 1996. Ea a simplificat drastic conexiunile dintre
computerele gazda si dispozitivele periferice precum mouse, tastaturd, drivere si imprimante externe.

Haideti s aruncdm o scurta privire asupra evolutiei USB, facand referire la tabelul de mai jos.

Tabel 2. Evolutia USB

Tip Raté transfer date Categorie Anul lansarii
USB 2.0 480 Mbps Vitez4 ridicaté 2000

USB 3.0/USB 31Gen1 5 Gb/s Viteza superioard 2010

USB 3.1 de a doua 10 Gb/s Viteza superioard 2013
generatie

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)

Timp de multi ani, USB 2.0 a fost considerat standardul absolut pentru interfetele PC, cu peste sase miliarde de dispozitive vandute. Totusi,

necesitatea unei viteze mai mari creste odata cu lansarea unor echipamente hardware de calcul din ce ih ce mai rapide si odata cu cresterea
cererii pentru latimi de banda din ce Tn ce mai mari. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a r&spuns, in final, cerintelor consumatorilor, cu o viteza de 10 ori
mai mare, teoretic, fatd de predecesorul sdu. Pe scurt, caracteristicile USB 3.1 Gen 1 sunt urmatoarele:

Rate de transfer mai ridicate (de pana la 5 Gb/s)
Putere maxima crescutd a magistralei si o absorbtie de curent crescuta pentru dispozitive, astfel incat s& sustind mai bine dispozitivele
cu consum ridicat de energie

Noi caracteristici de gestionare a alimentdrii

Transferuri de date in mod duplex complet si suport pentru noi tipuri de transfer
Compatibilitate inversa cu standardul USB 2.0

Noi conectori si cablu

Subiectele de mai jos privesc unele dintre intrebérile cele mai frecvente legate de USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
uUse>

e

SS<

Frecventa

Conform celor mai recente specificatii USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, sunt definite 3 moduri de vitezd a comunicatiilor. Acestea sunt Super-Speed,
Hi-Speed si Full-Speed. Noul mod SuperSpeed are o raté de transfer de 4,8 Gb/s. Desi specificatiile pastreaza modurile USB Hi-Speed si
Full-Speed, cunoscute de obicei sub numele de USB 2.0 si 1.1, modurile mai lente incé functioneaza la viteze de 480 Mb/s si 12 Mb/s si sunt

pastrate doar pentru compatibilitatea retroactiva.
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 atinge performante mult mai ridicate gratie modificarilor tehnice prezentate mai jos:

O magistrald fizica suplimentara care este addugaté in paralel cu magistrala USB 2.0 existentd (consultati imaginea de mai jos).



Anterior, magistrala USB 2.0 avea patru fire (alimentare, impa&méntare si o pereche pentru date diferentiale); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
adauga alte patru pentru doué perechi de semnale diferentiale (receptionare si transmitere), pentru un total combinat de opt conexiuni
n conectori si in cabluri.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 foloseste o interfata de date bidirectionald, comparativ cu aranjamentul "half-duplex" caracteristic standardului
USB 2.0. In acest mod, 18timea de bandé creste teoretic de 10 ori.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Tn prezent, datorita cererii in continua crestere pentru transferuri de date cu continut video la inalta definitie, pentru dispozitive de stocare
cu dimensiuni exprimate in terabiti, pentru camere digitale cu numar mare de megapixeli etc., este posibil ca USB 2.0 s& nu mai ofere viteze
suficiente. In plus, nicio conexiune USB 2.0 nu se poate apropia de debitul maxim teoretic de 480 Mb/s, viteza de transfer reald maxima fiind
in jur de 320 Mb/s (40 MB/s). Tn mod similar, conexiunile USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nu vor atinge niciodata pragul de 4,8 Gb/s. Cel mai
probabil vom vedea o ratd maxima de 400 MB/s. La aceasta vitez8, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 reprezinta o imbunatatire de 10x fatd de USB
2.0.

Aplicatii

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 deschide noi cai de trecere cu un volum mai mare pentru dispozitive, cu rezultate generale mai bune. Anterior,
continutul video prin USB abia daca era tolerabil (din perspectiva rezolutiei maxime, a latentei si a comprimarii video). Acum este simplu sa
ne imagindm c4, datoritad faptului c& sunt disponibile 1&timi de banda de 5 — 10 ori mai mari, solutiile video prin USB vor fi cu atat mai bune.
Porturile DVI cu o singura conexiune au nevoie de un debit de aproximativ 2 Gb/s. Anterior, cei 480 Mb/s reprezentau o limitare; acum, 5
Gb/s sunt mai mult decét satisfacatori. Prin viteza promisé, de 4,8 Gb/s, standardul va fi incorporat n produse care, anterior, nu tineau de
domeniul USB, cum ar fi sistemele de stocare externe RAID.

Mai jos sunt prezentate unele dintre produsele disponibile cu USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed (Vitezad superioara):

Hard diskuri externe USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 pentru sisteme desktop
Hard diskuri USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 portabile

Adaptoare si unitati de andocare USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Cititoare si unitati flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unitati SSD USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unitati RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unitati optice

Dispozitive multimedia

Retelistica

Distribuitoare si adaptoare pentru cartele USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilitate

Partea buna este cd USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a fost proiectat din start pentru a co-exista pasnic cu USB 2.0. Mai intéi de toate, desi USB
3.0/USB 3.1 Gen 1 specifica noi conexiuni fizice si, prin consecinta, noi cabluri pentru a beneficia de caracteristicile de mare viteza ale noului



protocol, conectorul insusi péstreazé aceeasi forma rectangulard cu cele patru contacte USB 2.0 amplasate exact in acelasi loc. Pe cablurile
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sunt prezente cinci noi conexiuni destinate receptiei sau transmisiei de date in mod independent si care intré in
contact numai cand sunt conectate la 0 conexiune corespunzatoare SuperSpeed USB.

Windows 8/10 vor asigura suport nativ pentru controlere USB 3.1 Gen 1. Exist& astfel un contrast faté de versiunile anterioare de Windows,
care continud s& necesite drivere separate pentru controlerele USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Microsoft a anuntat c& Windows 7 va beneficia de suport USB 3.1 Gen 1, fie Incepand cu urméatoarea versiune, fie intr-un pachet de servicii
(Service Pack) sau intr-o actualizare ulterioare. Nu este exclus ca In urma introducerii cu succes a suportului USB 3.0/USB 3.1 Gen 11n
Windows 7, suportul SuperSpeed sa se extinda si la Vista. Microsoft a confirmat acest lucru declarénd c& majoritatea partenerilor séi este
de parere ca sistemele Vista ar trebui sa beneficieze si ele de suport USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

USB Type-C

USB tip C este un nou tip de conector fizic, compact. Conectorul poate accepta diferite noi standarde USB, precum USB 3.1 si USB PD
(Power Delivery — Furnizare energie).

Mod alternativ

USB tip C este un nou standard de conector de dimensiuni foarte mici. El este de aproximativ trei ori mai mic decéat vechiul conector USB
tip A. Acesta este un conector standard singular destinat utilizérii de ctre orice dispozitiv. Porturile USB tip C pot accepta o varietate de
protocoale, folosind ,modurile alternative”, care va permit sa aveti adaptoare care pot furniza la iesire semnale HDMI, VGA, DisplayPort sau
alte tipuri de conexiuni, de la un singur port USB

USB Power Delivery (Furnizare energie prin USB)

Specificatia USB PD este, de asemenea, strans corelatd cu USB tip C. Actualmente, telefoanele smartphone, tabletele si alte dispozitive
mobile folosesc adesea o conexiune USB pentru incarcare. O conexiune USB 2.0 asigurd o putere de alimentare de pana la 2,5 wati care va
poate Incérca doar telefonul. Pentru un laptop, de exemplu, poate fi necesard o putere de 60 de wati. Specificatia USB PD (Power Delivery
— Furnizare energie) ridicé aceasta putere la 100 de wati. Este bidirectionald, astfel incat un dispozitiv poate sa trimita sau s& primeasca
energie. lar aceasta energie poate fi transferatd in acelasi timp n care dispozitivul transmite date prin conexiune.

Acest lucru ar putea insemna sférsitul tuturor cablurilor speciale de incarcare a laptopurilor, totul incércandu-se printr-o conexiune USB
standard. Veti putea sa va incarcati laptopul de la una dintre acele baterii portabile de la care va incércati astazi telefonul smartphone si alte
dispozitive portabile. Veti putea s& va conectati laptopul la un afisaj extern care este conectat la un cablu de alimentare, iar acel afisaj extern
va va incérca laptopul in timp ce acesta foloseste afisajul extern — totul printr-o singurd conexiune micd USB tip C. Pentru a utiliza aceasta
caracteristica, dispozitivul si cablul trebuie sa accepte specificatia USB PD (Power Delivery). Faptul c8 aveti o conexiune USB tip C nu
inseamnd neapérat cé aceasta si functioneazé ca atare.

USB tip C si USB 3.1

USB 3.1 este un nou standard USB. Latimea de bandé teoretica pentru USB 3 este de 5 Gbps, in timp ce pentru USB 3.1 din a doua
generatie este de 10 Gbps. Aceasta Inseamna o lungime de bandé dubld, la fel de rapidé ca prima generatie de conectori Thunderbolt. USB
tip C este altceva decat USB 3.1. USB tip C este doar o formé de conector, iar tehnologia de la baza sa poate fi USB 2 sau USB 3.0. De fapt,
tableta android Nokia N1 foloseste un conector USB tip C, dar in spatele acestuia totul este USB 2.0 — nici macar USB 3.0. Oricum, aceste
tehnologii sunt strans Tnrudite.

Thunderbolt prin USB Type-C

Thunderbolt este o interfatd hardware care combina date, video, audio si energie intr-o singuréd conexiune. Thunderbolt combing PCI
Express (PCle) si DisplayPort (DP) intr-un singur semnal serial si, in plus, furnizeaza curent continuu, toate printr-un singur cablu.



Thunderbolt 1 si Thunderbolt 2 folosesc acelasi conector [1] ca miniDP (DisplayPort) pentru a se conecta la dispozitive periferice, in timp ce
Thunderbolt 3 utilizeaza un conector USB Type-C [2].

Figura 1. Thunderbolt 1 si Thunderbolt 3

1 Thunderbolt 1 si Thunderbolt 2 (cu conector miniDP)
2 Thunderbolt 3 (cu conector USB tip C)

Port Thunderbolt 3 prin USB Type-C

Thunderbolt 3 aduce Thunderbolt la un port USB de tip C la viteze de pana la 40 Gbps, rezultdnd un singur port compact care le face pe
toate - asigurénd cea mai rapida si versatild conexiune cu orice dispozitiv de andocare, afisaj sau dispozitiv de date, precum un hard disk
extern. Thunderbolt 3 foloseste un conector/port USB de tip C pentru a se conecta la dispozitivele periferice acceptate.

Thunderbolt 3 foloseste un conector si cabluri USB de tip C - este compact si reversibil
Thunderbolt 3 accepta viteze de pana la 40 Gbps

DisplayPort 1.2 — compatibil cu monitoarele, dispozitivele si cablurile DisplayPort existente
Livrare de energie prin USB - pana la 130W pe anumite computere

DN -

Caracteristici principale ale Thunderbolt 3 peste USB de tip C

Thunderbolt, USB, DisplayPort si energie prin USB de tip C, pe un singur cablu (caracteristicile difera de la un produs la altul)
Conector si cabluri USB de tip C, compacte si reversibile

Accepta retele Thunderbolt (*variazé de la un produs la altul)

Acceptd afisaje pana la 4K

Pana la 40 Gbps

g DN -

® | NOTIFICARE: Viteza de transfer al datelor poate varia de la un produs la altul.



Subiecte:

Specificatii tehnice
Definitiile comenzilor rapide de la tastatura

Specificatii tehnice

Tn acest capitol sunt prezentate specificatiile tehnice.

Tabel 3. Specificatii

Specificatii de sistem

Tip

Caracteristica

Numar model

Latitude 7390 2-in-1

Familie de procesoare

Intel Kaby Lake U si R (i3/i5/i7 din generatiile a saptea si a opta)

Sistem de operare

Microsoft Windows 10 Pro pe 64 de biti
Microsoft Windows 10 Home pe 64 de biti

Memorie SDRAM LPDDR3 1.866 MHz; pan4 la 8 GB (pe placs)
SDRAM LPDDR3 2.133 MHz; 16 GB (pe placa)

Chipset Intel Kaby Lake U si R (integrat in procesor)

Placa video Placa grafica integrata Intel HD 620 (Intel Core din a saptea generatie)
Placa graficd integrata Intel UHD 620 (Intel Core din a opta generatie)

Afisaj 13,3", FHD 16:9 (1.920 x 1.080), WVA tactil, geam Corning Gorilla Glass 4, suport

pentru creion activ, antireflex si rezistent la urme, 255 niti

Optiuni de stocare

Dispozitiv de stocare principal:

SSD SATA M.2 2280, 128 GB
SSD SATA M.2 2280, 256 GB
SSD PCle M.2 2280, 256 GB
SSD PCle M.2 2280, 512 GB

SSD PCle M.2 2280, 1TB

SSD PCle SED M.2 2280, 256 GB
SSD PCle SED M.2 2280, 512 GB

Dispozitiv de stocare secundar:

SSD PCle M.2 2230, 128 GB
SSD PCle M.2 2230, 256 GB

Multimedia

Certificat Microsoft Skype for Business
Camera HD sau IR optionala (cu focalizare fixa spre utilizator), cu LED




Boxe stereo cu Maxx Audio Pro

Patru microfoane matriceale integrate, cu capacitate de reducere a
zgomotelor

Conector combinat pentru set de casti-microfon

Optiuni pentru baterie

Baterie polimerica de 45 Wh (3 celule) cu ExpressCharge
Baterie polimericd de 60 Wh (4 celule) cu ExpressCharge
Baterie polimerica de 60 Wh (4 celule) cu durata lunga de viata

Adaptor de alimentare

Adaptor de 45 W, USB tip C
Adaptor de 65 W, USB tip C
Adaptor de 90 W, USB tip C

Conectivitate

Compatibil Microsoft Modern Standby
Afisaj WiFi (Miracast) 14
Optiuni de retea LAN wireless:

Adaptor wireless Qualcomm QCAG1x4A 802.11ac cu doud benzi (2 x 2) +
Bluetooth 4.1 (non vPro)

Qualcomm QCAB174A 80211 ac cu razé extinsa Wi-Fi cu doua benzi MU-
MIMO (2x2) + Bluetooth 4.1

Placa wireless Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 (2x2).
Bluetooth optional

Optiuni de banda larga pentru dispozitive mobile:
Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) pentru AT&T,

Verzion si Sprint (S.U.A.)

Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) (Europa-Orientul
Mijlociu-Africa/Asia-Pacific-Japonia/Restul lumii)

Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5816e pentru Japonia/
Australia-Noua Zeeland&/China)

Dell Wireless Qualcomm Snapdragon X7 HSPA+ (DW5811e) (Indonezia)

Porturi, sloturi si sasiu

Un port USB 3.1 Gen 1

Un port USB 3.1 Gen 1 cu PowerShare

Doua porturi DisplayPort prin USB tip C, cu Thunderbolt 3 optional
HDMI 14

Slot pentru cartele microSIM (numai cu placd WWAN)

Cititor de carduri de memorie microSD 4.0

Slot pentru incuietoare Noble tip pana

Security

TPM 2.0 cu certificare FIPS 140-2, certificare TCG*
Pachetul 1 de autentificare hardware optional:

Card inteligent cu contact, cu autentificare avansatéd Control Vault 2.0, cu
certificare FIPS 140-2 de nivel 3

Pachetul 2 de autentificare hardware optional:
Cititor tactil de amprente, card inteligent cu contact avand certificare FIPS
201, card inteligent/NFC5 fara contact, autentificare avansata Control Vault
2.0 cu certificare FIPS 140-2 de nivel 3

Camerd IR pentru fatd, optionald (compatibild Windows Hello)

Suita Dell Client Command
Software optional Dell pentru securitatea si gestionarea datelor:




— Dell Data Protection | Endpoint Security Suite Enterprise

— Dell Data Protection | Encryption (Enterprise Edition sau Personal
Edition)

— MozyPro, MozyEnterprise

— Dell Data Protection | Threat Defense
— Dell Protected Workspace

— Dell Data Guardian

— RSA NetWitness Endpoint

—  VMware Airwatch

— Absolute Data & Device Security

— RSA SecurlD Access

Dispozitiv de intrare

Afisaj tactil cu suport pentru zece degete

Patru microfoane disponibile cu cadrul standard
Conector combinat pentru set de casti-microfon
Tastaturd ISO integrata

Creion activ (comercializat separat, optional)

Optiuni de andocare

Statie de andocare Dell Business
Statie de andocare Dell Business cu stativ pentru monitor
Statie de andocare Dell Business Thunderbolt

* Certificare TCG (februarie 2018)

Definitiile comenzilor rapide de la tastatura

Tabel 4. Combinatii de taste rapide

Combinatie cu tasta Fn

Functie

Fn+ESC Comutare Fn

Fn+ F1 Anulare sunet in boxe

Fn+F2 Reducere volum

Fn+F3 Crestere volum

Fn+F4 Anulare sunet la microfon

Fn+F5 Blocare tastaturd numericad (Num Lock)

Fn + F6 Blocare defilare (Scroll Lock)

Fn+F8 Comutare afisaj (Win + P)

Fn+ F9 Céutare

Fn + F10 Creste luminozitatea retroiluminarii tastaturii
(Apésarea acestei functii va comuta ciclic retroiluminarea tastaturii,
n secventa: 50%, 100%, oprit)

Fn+ F1 Imprimare ecran (PrintScreen)

Fn+ F12 Inserare

Fn + Home Pornire/Oprire radio




Fn + End Repaus

Fn + S&geatd In sus Crestere luminozitate

Fn + S&geatd in jos Micsorare luminozitate

Modurile tastei Fn:

Standard = Tastele F1-F12 se comporta ca taste functionale. Pentru a accesa functiile secundare, este necesar sd mentineti ap8sata tasta
<Fn>.

Secundar~14~= Tastele F1-F12 controleaza functiile secundare. Pentru a accesa functiile standard, trebuie s& apasati tasta <Fn>



Configurarea sistemului

Meniul System setup (Configurare sistem) va permite s& gestionati resursele hardware ale sistemului notebook si s& specificati optiunile la

nivel de BIOS. Din meniul System setup (Configurare sistem) puteti:

S& modificati setérile NVRAM dupé ce addugati sau eliminati componente hardware
S8 vizualizati configuratia hardware a sistemului

S8 activati sau sa dezactivati dispozitive integrate

S8 setati praguri de gestionare a alimentérii si a performantelor

S& gestionati securitatea computerului

Subiecte:

Meniul de incércare

Tastele de navigare

Optiunile de configurare a sistemului

Optiunile ecranului General (Generalitati)

Optiunile ecranului System Configuration (Configuratie sistem)
Video

Optiunile ecranului Secure Boot (Incarcare securizat)
Optiunile ecranului Intel Software Guard Extensions (Extensii de protectie software Intel)
Optiunile ecranului Performance (Performante)

Optiunile ecranului Power management (Gestionare alimentare)
Optiunile ecranului POST Behavior (Comportament POST)
Flexibilitate

Virtualization Support (Suport virtualizare)

Optiunile ecranului Wireless (Wireless)

Ecranul Maintenance (Intretinere)

System Logs (Jurnale de sistem)

Actualizarea sistemului BIOS Tn Windows

Parola de sistem si de configurare

Meniul de incarcare

Apésati <F12> cand este afisata sigla Dell pentru a initia un meniu de incércare unica, cu o listé a dispozitivelor de Incércare valabile pentru
sistem. De asemenea, In acest meniu sunt incluse optiunile de diagnosticare si de configurare BIOS. Dispozitivele indicate Tn meniul de
incércare depind de cele instalate Tn sistem. Acest meniu este util cAnd Incercati s& Tncarcati pe un anumit dispozitiv sau sa afisati
diagnosticarea sistemului. Utilizarea meniului de incércare nu modificd ordinea de incércare memorata in BIOS.

Optiunile sunt urmatoarele:

UEFI Boot (incércare UEFI):
—  Windows Boot Manager (Manager de Incarcare Windows)

Alte optiuni:
— BIOS Setup (Configurare BIOS)



— BIOS Flash Update (Actualizare BIOS)

— Diagnosticare

— Change Boot Mode Settings (Modificare setari mod de incarcare)

Tastele de navigare

®

Taste
Ségeata in sus
Ségeaté in jos
Enter

Bara de spatiu

Tab

Esc

NOTIFICARE: Pentru majoritatea optiunilor de configurare a sistemului, modificarile pe care le efectuati sunt inregistrate, dar nu
au efect pana cand nu reporniti sistemul.

Navigare

Muta la cAmpul anterior.

Muta la cdmpul urmator.

Selecteazé o valoare Tn cdmpul selectat (daca este cazul) sau urmareste legétura din camp.
Extinde sau restrange o lista verticald, daca este cazul.

Muté la urmatoarea zona de focalizare.

q NOTIFICARE: Numai pentru browserul cu graficé standard.

Se deplaseaza la pagina anterioard pana vizualizati ecranul principal. Daca apasati tasta Esc in ecranul principal, se
afiseaz& un mesaj care va solicitd s& salvati toate modificarile nesalvate si s& reporniti sistemul.

Optiunile de configurare a sistemului

® | NOTIFICARE: n functie de notebook si de dispozitivele instalate, elementele prezentate in aceasta sectiune pot s& apara sau nu.

Optiunile ecranului General (Generalitati)

Aceasta sectiune listeazé caracteristicile hardware principale ale computerului.

Optiune

Descriere

Informatii de sistem Aceasté sectiune listeaza caracteristicile hardware principale ale computerului.

System Information (Informatii de sistem): afiseaz& BIOS Version (Versiune BIOS), Service Tag (Eticheta de
service), Asset Tag (Etichetéa de activ), Ownership Tag (Eticheta proprietar), Manufacture Date (Data
fabricatiei), Ownership Date (Data achizitionarii), Express Service Code (Cod de service expres), Signed
Firmware Update (Actualizare firmware semnat8) — activatd implicit

Memory Information (Informatii memorie): afiseazd Memory Installed (Memorie instalatd), Memory Available
(Memorie disponibild), Memory Speed (Frecventd memorie), Memory Channels Mode (Mod canale de
memorie), Memory Technology (Tehnologie memorie)

Processor Information (Informatii despre procesor): afiseaza Processor Type (Tip procesor), Core Count
(Numér nuclee), Processor ID (ID procesor), Current Clock Speed (Frecventa curentd), Minimum Clock Speed
(Frecventd minim&), Maximum Clock Speed (Frecventd maxima), Processor L2 Cache (Memorie cache de nivel
2 a procesorului), Processor L3 Cache (Memorie cache de nivel 3 a procesorului), HT Capable (Capacitate HT)
si 64-Bit Technology (Tehnologie pe 64 de biti).

Device Information (Informatii despre dispozitiv): afiseazéd M.2 SATA, M.2 PCle SSD-0, M.2 PCle SSD-1,
Passthrough MAC Address (Adresd MAC directd), Video Controller (Controler video), Video BIOS Version
(Versiune BIOS video), Video Memory (Memorie video), Panel Type (Tip ecran), Native Resolution (Rezolutie
nativa), Audio Controller (Controler audio), Wi-Fi Device (Dispozitiv Wi-Fi), Cellular Device (Dispozitiv celular),
Bluetooth Device (Dispozitiv Bluetooth)

Battery Information Afiseaza starea bateriei si informatii despre instalarea adaptorului de c.a.

Boot Sequence

Va permite s& modificati ordinea Tn care computerul incearca s& gaseascéa un sistem de operare.

Diskette Drive (Unitate de dischetd)



Optiune Descriere
USB Storage Device (Dispozitiv de stocare USB)
CD/DVD/CD-RW Drive (Unitate CD/DVD/CD-RW)
Onboard NIC (Placé de retea incorporata pe placa de sistem)

Boot sequence

options Windows boot manager (Manager de incércare Windows)

Windowslins

Boot List Options
Legacy (Mostenire)

UEFI — selectata implicit

Advanced Boot Aceasta optiune permite incarcarea memoriilor ROM optionale de generatie veche. In mod implicit, optiunea Enable
Options Legacy Option ROMs (Activare memorii ROM optionale de generatie veche) este dezactivata. Optiunea Enable
Attempt Legacy Boot (Activare incercare incércare generatie veche) este activatad in mod implicit.

UEFI boot path R
Intotdeauna, cu exceptia HDD intern

security A
Always (Intotdeauna)
Never (Niciodatd)
Date/Time V& permite s8 modificati data si ora.

Optiunile ecranului System Configuration
(Configuratie sistem)

Optiune Descriere
SATA Operation Va permite s& configurati controlerul de hard disk SATA intern. Optiunile sunt urmatoarele:
Disabled (Dezactivat)

AHCI
RAID On (RAID activat): aceasté optiune este activaté in mod implicit.

Unitati Va permite s& configurati unitatile SATA Tncorporate. Toate unitatile sunt activate in mod implicit. Optiunile sunt
urmatoarele:

SATA-2 (activaté implicit)
M.2 PCle SSD-0: (activatd implicit)
M.2 PCle SSD-1: (activata implicit)

SMART Reporting  Acest cAmp controleaza raportarea sau nu a erorilor de hard disk pentru unitatile integrate in timpul pornirii
sistemului. Aceasta tehnologie face parte din specificatia SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology). Aceasta optiune este dezactivata In mod implicit.

Enable SMART Reporting (Activare raportare SMART)

USB Configuration  Aceasta este o caracteristic optionala.

Acest camp configureaza controlerul USB integrat. Dacé optiunea Boot Support (Compatibilitate incércare) este
activata, se permite incércarea sistemului de pe orice tip de dispozitive de stocare Th masa USB (hard disk, cheie de
memorie, floppy).



Optiune

Dell Type-C Dock
Configuration

Descriere
Dacé portul USB este activat, dispozitivul atasat la acest port este activat si disponibil pentru sistemul de operare.

Daca portul USB este dezactivat, sistemul de operare nu poate vedea niciun dispozitiv atasat la acest port.
Optiunile sunt urmatoarele:

Enable USB Boot Support (Activare compatibilitate incércare USB) — activata implicit
Enable External USB Port (Activare port USB extern) (activat implicit)

(D) NOTIFICARE: Daca optiunea Fastboot (incarcare rapida) este setata pe ,,Minimal", setarea ,,Enable USB
Boot support (Activare compatibilitate incarcare USB)" este ignorata, iar sistemul nu se va incérca de pe
dispozitive USB de preincarcare.

(D) NOTIFICARE: O tastatura si/sau un mouse USB conectate la porturile USB ale platformei vor functiona
in continuare in BIOS Setup (Configurare BIOS), daca s-a dezactivat optiunea ,,Enable External USB Port
(Activare port USB extern".

Aceasta sectiune permite conectarea la familia de docuri Dell WD si TB (docuri tip C) independent de setérile de
configurare USB si ale adaptorului Thunderbolt.

Optiunea Always Allow Dell Docks (Se permit intotdeauna docuri Dell) este dezactivata

Thunderbolt Adapter Aceasts sectiune permite configurarea adaptorului Thunderbolt.

Configuration

USB PowerShare

Audio

Keyboard
lllumination

Keyboard Backlight
Timeout on AC

Enable Thunderbolt Technology Support (Activare suport pentru tehnologie Thunderbolt) — activata implicit

Optiunea Enable Thunderbolt Adapter Boot Support (Activare compatibilitate incércare prin adaptor
Thunderbolt) este dezactivata

Optiunea Enable Thunderbolt Adapter Pre-boot Modules (Activare module de preincarcare prin adaptor
Thunderbolt) este dezactivata

Enable Thunderbolt (and PCIE behind TBT) Preboot (Activare secventa de preincarcare Thunderbolt (si PCle
dupa TBT))

Security level (Nivel de securitate) - No security (Féra securitate) — dezactivata

Security level (Nivel de securitate) - User configuration (Configurat de utilizator) — activatd implicit
Security level (Nivel de securitate) - Secure connect (Conectare securizatd) — dezactivata
Security level (Nivel de securitate) - Display port only (Afisare doar port) — dezactivata

Acest camp configureazd comportamentul caracteristicii USB PowerShare. Aceasta optiune va permite s& Incarcati
dispozitivele externe prin portul USB PowerShare utilizand energia stocata in bateria sistemului. Aceasta optiune
este dezactivatd Tn mod implicit

Acest cAmp activeaza sau dezactiveaza controlerul audio integrat. Optiunea Enable Audio (Activare placa audio)
este selectatd Tn mod implicit. Optiunile sunt urmatoarele:

Enable Microphone (Activare microfon) (activat implicit)
Enable Internal Speaker (Activare difuzor intern) (activat implicit)

Acest cAmp va permite sé alegeti modul de operare al caracteristicii de iluminare a tastaturii. Nivelul de luminozitate
a tastaturii poate fi setat de la 0% pana la 100%. Optiunile sunt urmatoarele:

Disabled (Dezactivat)
Dim (Estompat)
Bright (Luminos) (activata implicit)

Perioada de estompare a ilumindrii din fundal a tastaturii se reduce n functie de setarea pentru alimentarea cu c.a.
Caracteristica principalad de iluminare a tastaturii nu este afectata. lluminarea tastaturii va continua s& accepte



Optiune

Keyboard Backlight

Descriere

diferitele niveluri de iluminare. Acest cdmp are efect cand iluminarea din fundal este activata. Optiunile sunt
urmétoarele:

Os

10 s (activat implicit)
15s

30s

1 min

5 min

15 min

Never (Niciodatd)

lluminarea din fundal a tastaturii se estompeaza In concordanta cu setérile pentru baterie. Caracteristica principald

Timeout on Battery de iluminare a tastaturii nu este afectata. lluminarea tastaturii va continua s& accepte diferitele niveluri de iluminare.

Ecran tactil

Unobtrusive Mode

Miscellaneous
Devices

Video

Optiune
LCD Brightness

Acest camp are efect cand iluminarea din fundal este activatd. Optiunile sunt urmétoarele:

Os

10 s (activat implicit)
15s

30s

1min

5 min

15 min

Never (Niciodatd)

Controleazé activarea sau dezactivarea ecranului. — aceasta optiune este activatd in mod implicit

Dacé aceasta optiune este activatd, prin apdsarea tastelor Fn+F7 se vor opri toate emisiile de lumina si de sunet din
sistem. Pentru a relua functionarea normald, apasati din nou Fn+F7. Aceasta optiune este dezactivatd in mod
implicit.

Va permite s& activati sau s& dezactivati urmatoarele dispozitive:

Enable Camera (Activare camera) (activatd implicit)

Enable Secure Digital (SD) Card (Activare carteld SecureDigital (SD)) (activatd implicit)

Secure Digital (SD) Card Boot (Incarcare de pe cartels SD) — dezactivata implicit

Secure Digital (SD) Card Read-Only-Mode (Mod carteld SD doar in citire) — dezactivata implicit

Descriere

Va permite s& setati luminozitatea afisajului in functie de sursa de alimentare — baterie si alimentare de c.a.
Luminozitatea LCD este independenta de optiunea baterie/adaptor retea. Aceasta poate fi setaté cu ajutorul
glisorului.

©) | NOTIFICARE: Setarea video este vizibil& numai atunci cénd in sistem este instalaté o placa video.



Optiunile ecranului Secure Boot (Incércare securizata)

Optiune Descriere
Secure Boot Enable  Aceasta optiune activeaza sau dezactiveazé caracteristica Secure Boot Enable (Activare incarcare securizata).

Disabled (Dezactivat) — implicit
Enabled (Activat)

Setare implicita: Disabled (Dezactivat).

Expert Key Aceasta optiune activeaza sau dezactiveaza caracteristica Expert Key management (Gestionarea cheilor de tip
Management expert).

PK (activat in mod implicit)
KEK

db

dbx

Optiunile ecranului Intel Software Guard Extensions
(Extensii de protectie software Intel)

Optiune Descriere

Intel SGX Enable Acest camp va permite sa accesati un mediu securizat pentru executarea codurilor/stocarea informatiilor
confidentiale In contextul sistemului de operare principal. Optiunile sunt urmatoarele:
Disabled (Dezactivat)
Enabled (Activat)
Software controlled (controlat de software)

Setare implicitd: Software controlled (controlat de software)

Enclave Memory Aceasta optiune va permite sa setati SGX Enclave Reserve Memory Size (dimensiunea memoriei de rezerva
Size pentru enclavele extensiilor de protectie software). Optiunile sunt urmatoarele:

32 MB
64 MB
128MB (activat in mod implicit)

Optiunile ecranului Performance (Performante)

Optiune Descriere

Multi-Core Support Acest cdmp specifica daca se activeazé unul sau toate nucleele in cadrul procesului. Performantele unor aplicatii
cresc atunci cand se folosesc mai multe nuclee. — aceasta optiune este activata In mod implicit Va permite sa
activati sau s8 dezactivati compatibilitatea pentru mai multe nuclee pentru procesor. Procesorul instalat accepta
doud nuclee. Dacé activati optiunea Multi-Core Support (Suport pentru mai multe nuclee), se activeaza doua
nuclee. Dacé dezactivati optiunea Multi-Core Support (Suport pentru mai multe nuclee), se activeaza un nucleu.

Enable Multi Core Support (Activare suport pentru mai multe nuclee)



Optiune

Intel SpeedStep

C-States Control

Intel TurboBoost

HyperThread
Control

Descriere

Setare implicita: optiunea este activata.

Va permite sa activati sau sa dezactivati caracteristica Intel SpeedStep.
Enable Intel SpeedStep (Activare tehnologie Intel SpeedStep)

Setare implicita: optiunea este activata.

Va permite s& activati sau s& dezactivati stérile de repaus suplimentare ale procesorului.
C states (Stari C)

Setare implicita: optiunea este activata.

V& permite s& activati sau s& dezactivati modul Intel TurboBoost al procesorului.
Enable Intel TurboBoost (Activare tehnologie Intel TurboBoost)

Setare implicita: optiunea este activata.

Va permite s& activati sau s& dezactivati caracteristica HyperThreading in procesor.

Disabled (Dezactivat)
Enabled (Activat)

Setarea implicitd: Enabled (Activat) este selectata.

Optiunile ecranului Power management (Gestionare
alimentare)

Optiune
AC Behavior

Enable Intel Speed
Shift Technology
(Activare tehnologie
Intel de comutare a
vitezelor)

Auto On Time

USB Wake Support

Descriere

Va permite s& activati sau s& dezactivati pornirea automatd a computerului la conectarea unui adaptor de c.a.

Setare implicitd: optiunea Wake on AC (Activare prin c.a.) nu este selectata.

Enable Intel Speed Shift Technology (Activare tehnologie Intel de comutare a vitezelor)

Setare implicita: Enabled (Activat)

Va permite s setati ora la care computerul trebuie sa porneasca automat. Optiunile sunt urmatoarele:

Disabled (Dezactivat)

Every Day (In fiecare zi)
Weekdays (in zilele lucratoare)
Select Days (In anumite zile)

Setare implicitd: Disabled (Dezactivat)

Va permite sa activati dispozitive USB pentru a relua sistemul din starea de veghe.



Optiune

Wake on WLAN

Block Sleep

Peak Shift

Advanced Battery
Charge
Configuration

Primary Battery
Charge
Configuration

Conector de
alimentare tip C

Descriere

NOTIFICARE: Aceasta caracteristicé este functionald numai cand se conecteazé adaptorul de alimentare
cu c.a. Dacéa adaptorul de alimentare cu c.a. se scoate in timpul stérii de veghe, configurarea sistemului
va opri alimentarea tuturor porturilor USB pentru a economisi energia bateriei.

Enable USB Wake Support (Activare suport reactivare USB)
Wake on Dell USB-C dock (Reactivare pe statie de andocare Dell USB-C)

Setare implicitd: optiunea este dezactivata

Va permite sé activati sau s& dezactivati caracteristica ce porneste computerul din starea Oprit, la furnizarea unui
semnal LAN.

Disabled (Dezactivat)
WLAN

Setare implicité: Disabled (Dezactivat)

Aceasta optiune va permite s& blocati intrarea n starea de repaus (starea S3) in mediul sistemului de operare.

Block Sleep (S3 state) (Blocare stare de repaus (stare S3))

Setare implicitd: aceastd optiune este dezactivata

Aceasta optiune va permite s& reduceti la minimum consumul de c.a. in timpul orelor de varf ale zilei. Dupa ce
activati aceasta optiune, sistemul functioneaza doar pe baterie, chiar dacé se conecteaza sursa de alimentare de
ca.

Enable peak shift (Activare comutare perioadad de varf) — dezactivata
Set battery threshold (Setare prag baterie) (15 — 100 %) — 15 % (optiune activatd in mod implicit)

Aceasta optiune va permite s& maximizati integritatea de functionare a bateriei. Prin activarea acestei optiuni,
sistemul foloseste algoritmul standard de incércare si alte tehnici in timpul orelor de inactivitate pentru a imbunatati
durata de viata a bateriei.

Disabled (Dezactivat)

Setare implicita: Disabled (Dezactivat)

Va permite s& selectati modul de incércare pentru baterie. Optiunile sunt urméatoarele:

Adaptive (Adaptiv) — optiune activatad Tn mod implicit
Standard (Standard) — realizeaza incércarea completd a bateriei, la un raport standard.

ExpressCharge (Incarcare rapida) — bateria se incarca intr-un timp mai scurt utilizand tehnologia Dell de
incércare rapida.

Primarily AC use (Utilizare c.a. In principal)
Custom (Particularizat)

Daca este selectats optiunea Custom Charge (Incarcare particularizata), puteti de asemenea sa configurati
optiunile Custom Charge Start (Pornire incércare particularizatd) si Custom Charge Stop (Oprire incarcare
particularizata).

NOTIFICARE: Este posibil ca nu toate modurile de incércare sa fie disponibile pentru toate bateriile.
Pentru a activa aceastd optiune, dezactivati optiunea Advanced Battery Charge Configuration
(Configurare avansaté pentru incércarea bateriei).

75 wati



Optiune

Descriere
15 wati — activata implicit

Optiunile ecranului POST Behavior (Comportament

POST)

Optiune
Adapter Warnings

Keypad
(Embedded)

Numlock Enable
Fn Key Emulation

Fn Lock Options

Fastboot

Extended BIOS
POST Time

Full Screen Log

Avertismente $i erori

Descriere

V& permite sa activati sau s8 dezactivati mesajele de avertizare din configurarea sistemului (BIOS) cand utilizati
anumite adaptoare de alimentare.

Setare implicitd: Enable Adapter Warnings (Activare avertismente adaptor)

Va permite s& alegeti una din cele doud metode de a activa tastatura numericd incorporata in tastatura interna.

Fn Key Only (Doar tasta Fn) — implicit.
By Numlock

NOTIFICARE: Cand se ruleaza configurarea, aceasta optiune nu este valabild. Configurarea functioneaza
in modul Doar tasta Fn.

Va permite s& activati optiunea Numlock la pornirea computerului.

Enable Network (Activare retea) — aceasta optiune este activatad Tn mod implicit

Va permite s& setati optiunea ca tasta Scroll Lock s& fie utilizatd pentru a simula functia tastei Fn.
Enable Fn Key Emulation (Activare emulare tasta Fn) (setare implicitd)

Permite combinatiei de taste rapide Fn + Esc s& comute starea principald a tastelor F1-F12 intre functiile standard
si cele secundare. Daca dezactivati aceasta optiune, nu puteti comuta in mod dinamic starea principald a acestor
taste. Optiunile disponibile sunt:

Fn Lock — activata implicit
Lock Mode Disable/Standard (Mod Blocare dezactivat/standard) — optiune activaté in mod implicit
Lock Mode Enable/Secondary (Activare mod blocare/secundar)

Va permite s& accelerati procesul de Incarcare ignorand anumite etape de compatibilitate. Optiunile sunt
urmétoarele:

Minimal — optiune activata Tn mod implicit
Thorough (Complet)
Auto (Automat)
Va permite sa creati o Intarziere suplimentara nainte de Incarcare. Optiunile sunt urmatoarele:

0 secunde — activatd implicit.
5 seconds (5 secunde)
10 seconds (10 secunde)

(Activare jurnal ecran complet) — optiune neactivata

Prompt on warnings and errors (Notificare la avertismente si erori) — activatd implicit



Optiune

Sign of Life
Indication

Descriere
Continue on Warnings (Continuare in caz de avertisment)
Continue on Warnings and Errors (Continuare in caz de avertismente si erori)

Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indication (Activare indicare semn de viaté prin retroiluminarea tastaturii)
— activata implicit

Flexibilitate

Optiune

USB provision

MEBX Hotkey —
enabled by default

Descriere

Activarea asigurarii accesului USB nu este selectatd implicit.

Va permite s& specificati dacé functia MEBx Hotkey (Tasté de acces rapid MEBX) trebuie activata in timpul
ncarcarii sistemului.

Disabled (Dezactivat)
Enabled (Activat)

Setare implicita: Disabled (Dezactivat)

Virtualization Support (Suport virtualizare)

Optiune

Virtualization

VT for Direct I/0

Trusted Execution

Descriere
Acest cAmp specificd daca un instrument VMM (Virtual Machine Monitor — Monitor de masini virtuale) poate
utiliza capacitétile hardware conditionale oferite de tehnologia de virtualizare Intel.

Enable Intel Virtualization Technology (Activare tehnologie de virtualizare Intel) — activata implicit.

Activeaza sau dezactiveaza instrumentul VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de masini virtuale), pentru a
utiliza sau nu capacitatile hardware suplimentare oferite de tehnologia de virtualizare Intel® pentru 1/0 direct.

Enable Intel VT for Direct I/0 (Activare Intel VT pentru I/0 direct) - optiune activatd in mod implicit.

Aceasta optiune specificd daca un instrument MVMM (Measured Virtual Machine Monitor — Monitor de masini
virtuale contorizat) poate utiliza capacitatile hardware suplimentare oferite de tehnologia Intel Trusted Execution
(Executare de Incredere). Pentru a utiliza aceasta caracteristica trebuie s& activati optiunile TPM Virtualization
Technology (Tehnologia de virtualizare TPM) si Virtualization technology for direct /0 (Tehnologia de virtualizare
pentru /0 direct).

Trusted Execution (Executare de incredere) - optiune dezactivatd in mod implicit.

Optiunile ecranului Wireless (Wireless)

Descriere
optiune

Wireless Switch

V& permite sa setati dispozitivele wireless care pot fi controlate de switch-ul wireless. Optiunile sunt urmatoarele:

WWAN
GPS (on WWAN Module) (GPS (In modulul WWAN))
WLAN



Descriere
optiune

Wireless Device
Enable

Bluetooth

Toate optiunile sunt activate in mod implicit.

NOTIFICARE: Comenzile de activare si de dezactivare a functiei WLAN sunt corelate intre ele i nu pot fi
activate sau dezactivate Th mod independent.

Va permite s& activati sau s& dezactivati dispozitivele wireless interne.

WWAN/GPS
WLAN
Bluetooth

Toate optiunile sunt activate in mod implicit.

® | NOTIFICARE: Numérul IMEI poate fi gasit pe placa WWAN sau pe cutia acesteia.

Ecranul Maintenance (intretinere)

Optiune
Service Tag

Asset Tag
BIOS Downgrade

Data Wipe

BIOS Recovery

Descriere
Afiseaza eticheta de service a computerului.

Va permite sa creati o etichetd de activ sistem dacé aceasta nu a fost incé setatd. Aceasta optiune nu este setaté
n mod implicit.

Acest camp controleazé rescrierea firmware-ului sistemului la reviziile anterioare. Optiunea , Allow BIOS downgrade”
(Se permite downgrade BIOS) este activata in mod implicit.

Acest camp permite utilizatorilor s& steargd in mod securizat datele de pe toate dispozitivele de stocare interne.
Optiunea ,Wipe on Next boot” (Se sterge la urmatoarea incarcare) nu este activatéd in mod implicit. In continuare,
puteti gasi lista dispozitivelor afectate:

Hard diskul/unitatea SSD SATA interna
Unitatea SSD SATA M.2 interna
Unitatea SSD PCle M.2 interna
Internal eMMC (Carteld eMMC interna)

Acest cAdmp va permite sa recuperati sistemul din anumite stari de sistem BIOS deteriorat utilizand un fisier de
recuperare de pe hard diskul principal al utilizatorului sau de pe o cheie USB externa.

BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperare BIOS de pe hard disk) — optiune activata in mod implicit

Always perform integrity check (Se efectueaza intotdeauna verificarea integritatii) — optiune dezactivata in
mod implicit

System Logs (Jurnale de sistem)

Optiune
BIOS Events

Thermal Events

Power Events

Descriere
Va permite s vizualizati si sa stergeti evenimentele POST (BIOS) din System Setup (Configurare sistem).

Va permite s vizualizati si sa stergeti evenimentele din System Setup (Thermal) (Configurare sistem
(temperaturi)).

Va permite s vizualizati si sa stergeti evenimentele din System Setup (Power) (Configurare sistem (alimentare)).



Actualizarea sistemului BIOS ih Windows

Se recomanda sa actualizati sistemul BIOS (configurarea sistemului) dacé ati inlocuit placa de sistem sau daca este disponibild o actualizare.
In cazul laptopurilor, asigurati-va ca bateria computerului este complet incércata si conectata la o priza electrica.

0]

NOTIFICARE: Daca BitLocker este activat, trebuie sa fie suspendat inainte de actualizarea sistemului BIOS, apoi reactivat dupa
finalizarea actualizrii pentru BIOS.

©) | NOTIFICARE: Adaptorul de c.a. trebuie s& fie conectat inainte de orice incercare de actualizare a sistemului BIOS.

1 Reporniti computerul.
2 Accesati Dell.com/support.

Completati cdmpul Service Tag (Eticheté de service) sau Express Service Code (Cod de service expres) si faceti clic pe Submit
(Remitere).

Faceti clic pe Detect Product (Detectare produs) si urmati instructiunile de pe ecran.

3 Daca nu reusiti s detectati sau s& gasiti eticheta de service (Service Tag), faceti clic pe Choose from all products (Alegere dintre
toate produsele).

4  Selectati optiunea Products (Produse) din lista.

@| NOTIFICARE: Alegeti categoria corespunzétoare pentru a ajunge in pagina produsului

5  Selectati modelul computerului dvs. si se afiseaza pagina Product Support (Compatibilitate produs).

6  Faceti clic pe Get drivers (Obtinere drivere) si faceti clic pe Drivers and Downloads (Drivere si descércari).
Se deschide sectiunea Drivers and Downloads (Drivere si descércari).

7  Faceti clic pe Find it myself (il gasesc singur).

8  Faceti clic pe BIOS pentru a vedea versiunile de BIOS.

9  Identificati cel mai recent fisier BIOS si faceti clic pe Download (Descércare).

10 Selectati metoda de descarcare preferata din fereastra Please select your download method below (Selectati metoda de
descércare de mai jos); faceti clic pe Download File (Descércare figier).

Apare fereastra File Download (Descércare figier).

1 Faceti clic pe Save (Salvare) pentru a salva fisierul in computer.

12 Faceti clic pe Run (Executare) pentru a instala setérile BIOS actualizate in computer.
Urmati instructiunile de pe ecran.

®

NOTIFICARE: Se recomanda s& nu actualizati BIOS cu mai mult de trei versiuni odatd. De exemplu: dacé doriti s& actualizati BIOS
de la versiunea 1.0 la 7.0, instalati mai intai versiunea 4.0, apoi instalati versiunea 7.0.

Actualizarea BIOS la sisteme cu BitLocker activat

Dacd functia BitLocker nu a fost suspendata inainte de actualizarea sistemului BIOS, la urméatoarea reincércare a
sistemului acesta nu va recunoaste cheia BitLocker. Vi se va solicita apoi s3 introduceti cheia de recuperare pentru a progresa, iar
sistemul v& va cere acest lucru la fiecare reincércare. In situatia in care cheia de recuperare nu este recunoscuts, pot rezulta
pierderi de date sau o reinstalare inutild a sistemului de operare. Pentru mai multe informatii despre acest subiect, consultati
articolul din baza de cunostinte: http://www.dell.com/support/article/sIn153694

Actualizarea sistemului BIOS al computerului utilizand o unitate
flash USB

Tn cazul in care computerul nu poate incarca Windows, dar inca trebuie actualizat BIOS-ul, descércati fisierul BIOS folosind alt sistem si
salvati-l pe o unitate flash USB incarcabila.


http://www.dell.com/support/article/sln153694

(O | NOTIFICARE: Trebuie sa folositi o unitate flash USB incércabila. Pentru detalii suplimentare, consultati urmétorul articol: https://
www.dell.com/support/article/us/en/19/sIin143196

Descarcati fisierul .EXE cu actualizarea BIOS pe alt sistem.

Copiati fisierul, de exemplu O9010A12.EXE, pe unitatea flash USB incarcabila.

Introduceti unitatea flash USB in sistemul pentru care trebuie s& actualizati BIOS-ul.

Reporniti sistemul si apasati F12 cand pe ecran se afiseaza sigla Dell pentru a afisa meniul de incércare unica.
Utilizand tastele cu s&geti, selectati USB Storage Device (Dispozitiv de stocare USB) si faceti clic pe Return.
Sistemul se va Incarca si va afisa un mesaj de diagnosticare C:\>.

Rulati fisierul tastdnd numele complet al acestuia, de exemplu O9010A12.exe, apoi apasati.

O N O o N NN

Se Incarca utilitarul de actualizare BIOS. Urmati instructiunile de pe ecran.
BI0S Update Utility

Thiz utility will update the system BIOS and lirmware. During the
update procedure, yo ztem will restart. Do not interrupt th
cedure once it ins. Do not diszconnect the AC A
updating a mobile computer. conmect the power adapter).
o of the BLOSATirmware update procedure will likely reander
unusable.

Do you wish to continue (ysmd? y

2011 Dell Inc. nll Rights R

Figura 2. Ecranul de actualizare BIOS DOS

Actualizarea sistemului Dell BIOS in mediile Linux si Ubuntu

Dacé doriti s& actualizati BIOS-ul sistemului intr-un mediu Linux, precum Ubuntu, consultati http://www.dell.com/support/article/sIn171755.

Actualizarea BIOS din meniul Incércare unicé de la tasta F12

Actualizarea sistemului BIOS utilizand un fisier .exe de actualizare BIOS copiat pe o cheie USB FAT32 si incércarea din meniul de incércare o
singura data F12.

Actualizarea BIOS

Puteti sa executati fisierul de actualizare BIOS din Windows, utilizand o cheie USB incarcabild sau puteti s& actualizati sistemul BIOS din
meniul de Incarcare o singura data F12 al sistemului.

Majoritatea sistemelor Dell construite dupa 2012 au aceasta capacitate si puteti obtine confirmarea acestui lucru Incarcand sistemul din
meniul de incarcare o singurd datd F12 pentru a vedea dacé BIOS FLASH UPDATE apare ca optiune de incrcare pentru sistem. Dacé
optiunea apare n listd, Inseamna cé sistemul BIOS accepta aceastd variantd de actualizare.

( | NOTIFICARE: Numai sistemele cu optiunea BIOS Flash Update Tn meniul de incércare o singura daté F12 pot utiliza aceasté
functie.

Actualizarea din meniul de Tncércare o singura data


https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196
http://www.dell.com/support/article/sln171755

Pentru a actualiza sistemul BIOS din meniul de incarcare o singurad data F12, aveti nevoie de:

Cheia USB formatata in sistemul de fisiere FAT32 (cheia nu trebuie sa fie neapérat incarcabild)

Fisierul executabil BIOS pe care I-ati descércat de pe site-ul web Dell Support (Asistentd Dell) si |-ati copiat in folderul rédacing de pe
cheia USB

Adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la sistem
Bateria sistemului functionald, pentru memorarea sistemului BIOS in flash

Pentru a executa procesul de actualizare flash a sistemului BIOS din meniul F12, efectuati pasii urmatori:

Nu opriti sistemul Tn timpul procesului de actualizare BIOS. Oprirea sistemului poate genera o defectiune la
incércarea sistemului.
1 Pornind dintr-o stare fara alimentare, introduceti cheia USB pe care ati copiat memoria flash intr-un port USB al sistemului.

2 Porniti sistemul si ap8sati tasta F12 pentru a accesa meniul de inc8rcare unicd, evidentiati BIOS Update (Actualizare BIOS) cu mouse-ul
sau cu tastele sageti si apasati Enter.

& -

OpliPIEK 5055 Ryzen APU BIOS SE‘[UD

BIOS Version 1.1.0
Processer AMD CPU
Memory: 4GB

Service Tag: GLIFROW

Advanced Setup '- onN BIOS Update Device Configuration
L =

Boot mode B= UEFI
Secure Boot Wl oo

UEFI Boot Devices

[N
0

Windows Boot Manager

2, UEFI ONBOARD NIC (IPV4)
&3, UEFI ONBOARD NIC (IPV6)

| UEFI STS00DMO02-15810A
| 7990051Q

© exiT

8 Dupé ce se deschide meniul Bios flash (Memorare flash BIOS), faceti clic pe Flash from file (Memorare flash din figier).

Flash BIOS 2L

System BIOS
Information

Systemy CptiPiex 5055 Ryzen APU
Rension 110

Vendor Det

Flash from file
BIOS upcate file <None seected>
System: <None selected>

Revsion <None selected>

Vendor: <None selected>

options [ 77

Cancel Update




4 Selectati dispozitivul USB extern

File Explorer

]
NTFS, "
I 1{0x1.0x2)/ P 0x0.0x0)/ HD(1.GP
T.E64TEB30-0252-4256-800F-26D665F61218,0x800,0xF9800))
NO VOLUME LABEL.
| 0x0)/PcOxL, (( 0x0,0x0)/HD(2.GP'
T.68AD4B0Y-79EA-4733 -ASFS-DAGF77061151.0xFAD00,0x32000)]
NTFS,
[PeiRoot(0x0)/Pei{0x1,0x2)/ Pai{0x0,0x1)/Sata(0x0,0x0,0x0)/ HDI4,GP|
T.97056558-C16A-40CC-9498-0F 3E222CE2E5.0x134000,0.3A25
1800)]

ADATA UFD,

[PaRoot(0x0) Pai{0x1. 0x2)/ P 0x0,0x0)/USB{0x8.0x0) HD{LMBR.O
*x04DDS5721,0x3F 0xWB7C1)]

Load Fie

PARAAH O ON PO OV TPAIN O 2) PO OOV Pl Ot =

5  Dupa selectarea fisierului, faceti dublu clic pe fisierul flash tinta si apasati Submit (Trimitere).

File Explorer

{Konasg_s 10.exe

KonaRV_12GB_available_memory jpg
KonaRV_8GB_available_memory jpg
RU32 cfi

RU.efi

DASH Auto Run_RR_M.7z
72920-x6472

DeliSbPec

KonaRV_1.1.0.exe [

6  Faceti clic pe Update BIOS (Actualizare BIOS), iar sistemul se va reincérca pentru a memorarea flash a sistemului BIOS.
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Flash BIOS ?

System BIOS
Information

Systemy OptiPiex 5055 Ryzen APU
Revion 110
Vendor Ded
1 Flash from file
;n:::s update fie KonaRV_110 exe

Aten OptiPlex 5055 Ryzen APU
Revaion 110

Options.

Update Bt?S!

Cancel Update

7 La sfarsit, sistemul va reporni, procesul de actualizare BIOS fiind finalizat.

Parola de sistem si de configurare

Tabel 5. Parola de sistem si de configurare

Tip parola Descriere

Parola de sistem Parola pe care trebuie s8 o introduceti pentru a va conecta la
sistem.

Parold de configurare Parola pe care trebuie s o introduceti pentru a accesa si a face

modificari la setarile BIOS ale computerului.

Puteti crea o parold de sistem si o parold de configurare pentru a securiza computerul.

Caracteristicile parolei ofera un nivel de securitate de bazé pentru datele de pe computer.

Orice persoana va poate accesa datele stocate pe computer dacé acesta nu este blocat si este lésat
nesupravegheat.

©) | NOTIFICARE: Parola de sistem si de configurare este dezactivata.

Atribuirea unei parole de configurare a sistemului

Puteti atribui o optiune noué System Password (Parola de sistem) sau Admin Password (Parold administrator) doar atunci cand starea
este Not Set (Nesetat).

Pentru a accesa functia de configurare a sistemului, apasati pe F2 imediat dupé o pornire sau o repornire.

1 In ecranul System BIOS (BIOS sistem) sau System Setup (Configurare sistem), selectati Security (Securitate) si apasati pe Enter.
Se afiseazé ecranul Security (Securitate).

2 Selectati System/Admin Password (Parol& de sistem/administrator) si creati o parold in cdmpul Enter the new password
(Introduceti noua parold).

Utilizati instructiunile urmatoare pentru a atribui parola de sistem:

O parold poate avea maximum 32 de caractere.



Parola poate contine cifrele de la O pana la 9.
Numai literele mici sunt valide, nu se permit literele mari.
Se permit numai urmétoarele caractere speciale: spatiu, (), (+), (,), (=), (.), (), ), (D, (), (D, ).
Tastati parola de sistem introdusé anterior in cémpul Confirm new password (Confirmare parold noud) si faceti clic pe OK (OK).
4 Apésati pe Esc si un mesaj va solicitd sa salvati modificarile.
Apasati pe Y pentru a salva modificarile.
Computerul reporneste.

Stergerea sau modificarea unei parole existente de configurare
a sistemului

Asigurati-véa cé optiunea Password Status (Stare parold) este Unlocked (Deblocat8) (in System Setup (Configurare sistem)) nainte de a
incerca sa stergeti sau s modificati parola de sistem si/sau de configurare existentd. Nu puteti s& stergeti sau s& modificati o parold de
sistem sau de configurare existentd daca optiunea Password Status (Stare parold) este Locked (Blocata).

Pentru a accesa configurarea sistemului, apdsati pe F2 imediat dupa o pornire sau o repornire.

1 Tn ecranul System BIOS (BIOS sistem) sau System Setup (Configurare sistem), selectati System Security (Securitate sistem) si
apasati pe Enter.

Se afiseaza ecranul System Security (Securitate sistem).

2 Inecranul System Security (Securitate sistem), verificati ca optiunea Password Status (Stare parold) sa fie Unlocked (Deblocat).
Selectati System Password (Parola de sistem), modificati sau stergeti parola de sistem existenta si ap8sati pe Enter sau pe Tab.

4  Selectati Setup Password (Parola de sistem), modificati sau stergeti parola de configurare existentd si apésati pe Enter sau pe Tab.

| NOTIFICARE: Daca modificati parola de sistem si/sau de configurare, reintroduceti noua parola céand vi se solicita acest
lucru. Dacé stergeti parola de sistem si/sau de configurare, confirmati stergerea cand vi se solicité acest lucru.

5  Apésati pe Esc si un mesaj va solicitd sa salvati modificérile.
6  Apésati pe Y pentru a salva modificarile si a iesi din programul System Setup (Configurare sistem).
Computerul reporneste.
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Acest capitol ofera detalii despre sistemele de operare acceptate si instructiuni despre modul de instalare a driverelor.

Subiecte:

Sisteme de operare acceptate

Descarcarea driverelor

Drivere pentru chipsetul Intel

Driver video

Driver audio

Drivere de retea

Driver USB

Drivere pentru unitdti de stocare

Drivere pentru baterie

Intel HID Event Filter (Filtru de evenimente pentru dispozitive cu interfatd umana)
Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Platforma dinamica si infrastructura termica)
Motorul de gestionare Intel

Drivere pentru unitati de disc

Drivere Bluetooth

Drivere de securitate

Sisteme de operare acceptate

Sunt enumerate sistemele de operare acceptate pentru .

Tabel 6. Sisteme de operare acceptate

Sisteme de operare acceptate Descriere

Windows 10 - Microsoft Windows 10 Pro pe 64 de biti
Microsoft Windows 10 Home pe 64 de biti

Altele . Ubuntu 16.04 LTS SP1 pe 64 de biti
NeoKylin v6.0 pe 64 de biti (China)

Descarcarea driverelor

1 Porniti sistemul notebook.
2 Accesati Dell.com/support.

3 Faceti clic pe Product Support (Asistenté produs), introduceti eticheta de service aferentd sistemului notebook si faceti clic pe
Submit (Remitere).

0)

NOTIFICARE: Dacé nu aveti eticheta de service, utilizati caracteristica de detectare automata sau résfoiti manual dupa
modelul sistemului notebook.

4 Faceti clic pe Drivers and Downloads (Drivere si descércéri).



Derulati in josul paginii si selectati driverul de instalat.

© 00 N O O

Selectati sistemul de operare instalat pe sistemul notebook.

Faceti clic pe Download File (Descarcare figier) pentru a descarca driverul pentru sistemul notebook.
Dupa ce se termina descarcarea, accesati folderul in care ati salvat fisierul driverului.
Faceti dublu clic pe pictograma fisierului driverului si urmati instructiunile de pe ecran.

Drivere pentru chipsetul Intel

Verificati dacd driverele pentru chipsetul Intel sunt instalate deja in sistem.

Tabel 7. Drivere pentru chipsetul Intel

Tnainte de instalare

Dupa instalare

v @ System devices
l; ACPI Fixed Feature Button
= AcPi Lid
Em ACPI Processor Aggregator
= ACPI Sleep Button
3 ACPI Thermal Zone
= Charge Arbitration Driver
E= Composite Bus Enumerator
= Dell Diag Control Device
= Dell System Analyzer Control Device
Em High precision event timer
IZ Intel(R) Power Engine Plug-in
E= Legacy device
K= Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
K= Microsoft ACPI-Compliant System
B3 Microsoft System Management BIOS Driver
E= Microsoft UEFI-Compliant System
E= Microsoft Virtual Drive Enumerator
Em Microsoft Windows Management Interface for ACPI
E= Microsoft Windows Management Interface for ACPI
= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family 1/O PCI Express Root Port #1 - 9D10
E3 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/0 PCI Express Root Port #8 - 9D17
E= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family /0 PMC - 9D21

v h System devices
Em ACPI Fixed Feature Button
= AcPiLid
= ACPI Processor Aggregator
Em ACP! Sleep Button
= ACPI Thermal Zone
E= Charge Arbitration Driver
= Composite Bus Enumerator
E= Dell Diag Control Device
K= Dell System Analyzer Control Device
EB High predision event timer
= IntelR) Integrated Sensor Solution
K= Intel(R) Management Engine Interface
LI Intel(R) Power Engine Plug-in
K3 Intel(R) Serial I0 12C Host Controller - 9D60
= Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D61
h Intel(R) Serial |0 12C Host Controller - 9D62
K= Intel(R) Serial I0 12C Host Controller - 9D64
3 Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller
h Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED
E2 Intel(R) Virtual Buttons
K= Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914
= 155 Dynamic Bus Enumerator
E3 Legacy device
I;Z Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
E= Micosoft ACPI-Compliant System
E= Microsoft System Management BIOS Driver
E= Microsoft UEFI-Compliant System
K= Microsoft Virtual Drive Enumerator
3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI
E= Microsoft Windows Management Interface for ACPI
= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family /0 PCl Express Root Port #1 - 9D10
= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PClI Express Root Port #8 - 9D17
= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family /0 PMC - 9D21
l] Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O SMBUS - 9D23
=@ Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family /O Thermal subsystem - 9031
= Mobile 7th Generation Intel(R) Processor Family 1/0 LPC Controller (U with iHDCP2.2 Premium) - 9D4E
E= NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
¥ NFC USB Bus Driver
K= PCl Express Root Complex
= Plug and Play Software Device Enumerator
Em Programmable interrupt controller
3 Remote Desktop Device Redirector Bus
| =] System CMOS/real time clock
Em system timer
E= UMBus Root Bus Enumerator

Driver video

Verificati daca driverul video este instalat deja In sistem.

v [ Display adapters
B Intel(R) UHD Graphics 620
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Driver audio

Verificati daca driverele audio sunt instalate deja In sistem.

Tabel 8. Driver audio

inainte de instalare

Dupa instalare

v i} Sound, video and game controllers
i Intel(R) Display Audio

v i‘ Sound, video and game controllers
i Intel(R) Display Audio
i Realtek Audio

Drivere de retea

Instalati driverele WLAN si Bluetooth de pe site-ul de asistenta Dell.

Tabel 9. Drivere de retea

Tnainte de instalare

Dupé instalare

v @ Network adapters
? Bluetooth Device (Personal Area Network)
? Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
P WAN Miniport (IKEv2)
& WAN Miniport (IP)
& WAN Miniport (IPv6)
& WAN Miniport (L2TP)
& WAN Miniport (Network Monitor)
@ WAN Miniport (PPPOE)
@ WAN Miniport (PPTP)
@ WAN Miniport (SSTP)

v :? Network adapters
l? Bluetooth Device (Personal Area Network)
l? Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
& WAN Miniport (KEv2)
& WAN Miniport (IP)
3 WAN Miniport (IPv6)
& WAN Miniport (L2TP)
@ WAN Miniport (Network Monitor)
& WAN Miniport (PPPOE)
P WAN Miniport (PPTP)
& WAN Miniport (SSTP)

Driver USB

Verificati dacé driverele USB sunt instalate deja in sistem.

Tabel 10. Driver USB

inainte de instalare

Dupa instalare

v @ Universal Serial Bus controllers
i Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
i USB Composite Device
§ USB Root Hub (USB 3.0)

v i Universal Serial Bus controllers

9 Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
Realtek USB 3.0 Card Reader

UCsI USB Connector Manager

USB Composite Device

USB Composite Device

USB Root Hub (USB 30)

= = = =

Drivere pentru unitati de stocare

Verificati dacd driverele controlerelor de stocare sunt instalate n sistem.
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Tabel 11. Drivere pentru unitati de stocare

Tnainte de instalare Dupa instalare

Niciuna
v S Storage controllers
& Intel(R) Chipset SATA/PCle RST Premium Controller
S Microsoft Storage Spaces Controller

Drivere pentru baterie

Pe computer sunt instalate cele mai recente drivere pentru baterie.

Tabel 12. Drivere pentru baterie

Tnainte de instalare Dupaé instalare
v i Batteries v i Batteries
3 Microsoft AC Adapter % Microsoft AC Adapter

4 Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery

Intel HID Event Filter (Filtru de evenimente pentru
dispozitive cu interfata umana)

Verificati dacd Intel HID Event Filter este instalat deja pe computer.
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Tabel 13. Intel HID Event Filter (Filtru de evenimente pentru dispozitive cu interfatd umana)

Tnainte de instalare Dupa instalare

v Human Interface Devices v @ Human Interface Devices
HID PCI Minidriver for ISS il Converted Portable Device Control device
4 HID-compliant vendor-defined device Dell Touchpad
¥r# 12C HID Device GPIO Dock Mode Indicator Driver

H GPIO Laptop or Slate Indicator Driver
HID PCl Minidriver for ISS

@ HID PCI Minidriver for ISS
HID PCI Minidriver for ISS

HID-compliant consumer control device
HID-compliant consumer control device
{4 HID-compliant pen

HID-compliant system controller
HID-compliant system controller
HID-compliant touch pad

sl HID-compliant touch screen

¥4 HID-compliant vendor-defined device
¥ HID-compliant vendor-defined device
i) HID-compliant vendor-defined device
¥ HID-compliant wireless radio controls
12C HID Device

# 12C HID Device

Intel(R) HID Event Filter

¥ Microsoft Input Configuration Device
¥ Microsoft Input Configuration Device
Portable Device Control device

{) Sideband GPIO Buttons Injection Device

Intel Dynamic Platform and Thermal Framework
(Platforma dinamica si infrastructura termica)

Verificati dacé driverul Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Platforma dinamica si infrastructura termica) este instalat deja pe
computer.
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Tabel 14. Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Platforma dinamica si infrastructura termica)

Dupa instalare

v E3 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework

3 IntelR) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager

i Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
3 IntelR) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
3 IntelR) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant

£3 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

Motorul de gestionare Intel

Verificati dacé driverul Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Platforma dinamica si infrastructura termica) este instalat deja pe

computer.

Tabel 15. Interfata motorului de gestionare Intel

Tnainte de instalare Dupa instalare

¥ ACPI Fixed Feature Button

= ACPI Lid

@ ACPI Processor Aggregator

E= ACPI Sleep Button

¥m ACPI Thermal Zone

B Charge Arbitration Driver

l; Compaosite Bus Enumerator

E= Dell Diag Control Device

= Dell System Analyzer Control Device

E= High precision event timer

K= Intel(R) Power Engine Plug-in

B Legacy device

= Micosoft ACPI-Compliant Embedded Controller

E= Microsoft ACPI-Compliant System

E= Microsoft System Management BIOS Driver

E= Microsoft UEFI-Compliant System

¥ Microsoft Virtual Drive Enumerator

¥ Microsoft Windows Management Interface for ACPI

B3 Microsoft Windows Management Interface for ACPI

= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family 1/O PCI Express Root Port #1 - 9D10
= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family 1/0 PCI Express Root Port #8 - 9D17
K= Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/0 PMC - 9D21

~ @ System devices ~ @ System devices

Em ACPI Fixed Feature Button

B AcPiLid

= ACPI Processor Aggregator

Em ACPI Sleep Button

= ACPI Thermal Zone

= Charge Arbitration Driver

[ =] Composite Bus Enumerator

Em Dell Diag Control Device

E= Dell System Analyzer Control Device

= High precision event timer

= IntelR) Integrated Sensor Solution

B2 IntelR) Management Engine Interface

E= Intel(R) Power Engine Plug-in

| =] Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D60

E= Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D61

I; Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D62

E= Intel(R) Serial 10 12C Host Controller - 9D64

3 IntelR) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller
3 IntelR) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED
E3 IntelR) Virtual Buttons

3 Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914

= iss Dynamic Bus Enumerator

B Legacy device

E= Micosoft ACPI-Compliant Embedded Controller
E= Microsoft ACPI-Compliant System

E= Micosoft System Management BIOS Driver

Em Microsoft UEFI-Compliant System

Drivere pentru unitati de disc

Driverele pentru unitati de disc instalate n sistem
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Tabel 16. Drivere pentru unitéti de stocare

Tnainte de instalare Dupa instalare

Niciuna
v s Disk drives

== NVMe PM961 NVMe SAMSU

Drivere Bluetooth

Aceasta platforma accepts o varietate de drivere Bluetooth. Tn continuare este prezentat un exemplu

Tabel 17. Drivere Bluetooth

Tnainte de instalare Dup4 instalare

v e Bluetooth
B Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
a Microsoft Bluetooth Enumerator
B Microsoft Bluetooth LE Enumerator
B Microsoft Bluetooth Protocol Support Driver

v 0 Bluetooth
e Intel(R) Wireless Bluetooth(R)

Drivere de securitate

Aceastd sectiune prezintd dispozitivele de securitate din Manager dispozitive.

Drivere de dispozitive de securitate

Verificati dacé driverele dispozitivelor de securitate sunt instalate deja in computer.
v B Security devices

l‘-f Trusted Platform Module 20

Driverele senzorului de amprente

v [ ControlVault Device
3 Dell ControlVault w/ Fingerprint Touch Sensor

Verificati daca driverele senzorului de amprenta sunt instalate in computer.
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Depanare

Diagnosticarea Dell prin evaluarea imbunatatita a
sistemului la preincarcare — ePSA 3.0

Puteti invoca diagnosticarea ePSA intr-unul din urmatoarele moduri:

Apasati pe tasta F12 la cand sistemul efectueaza autotestul la pornire si alegeti optiunea ePSA or Diagnostics (ePSA sau diagnosticare)
din meniul One Time Boot (Incércare unica).

Apasati prelung tasta Fn (tasta functionald de la tastaturd) si porniti (PWR) sistemul.

Resetarea ceasului in timp real

Functia de resetare a ceasului In timp real (RTC) permite recuperarea sistemelor Dell din situatii No POST/No Boot/No Power (Fara
POST/Fara incarcare/Fara alimentare). Pentru a porni resetarea RTC pe sistem, asigurati-va ca sistemul este in stare fara alimentare si ca
este conectat la o sursé de alimentare. Mentineti apésat butonul de alimentare timp de 25 de secunde, apoi eliberati-I. Accesati resetarea
ceasului In timp real.

0)

NOTIFICARE: Daca alimentatorul de c.a. nu este conectat la sistem in timpul procesului sau daca butonul de alimentare este
mentinut apdsat mai mult de 40 de secunde, procesul de resetare a RTC va fi abandonat.

Resetarea RTC va reseta sistemul BIOS la valorile implicite, va anula accesul Intel vPro si va reseta data si ora sistemului. Resetarea RTC nu
va afecta urmatoarele elemente:

Eticheta de service

Eticheta de activ

Eticheta de proprietate

Parola de administrator

Parola de sistem

Parola hard diskului

TPM pornit si activ

Bazele de date cu chei de securitate
Jurnalele de sistem

Urmétoarele elemente vor fi resetate sau nu, in functie de selectiile personalizate pentru setérile din BIOS:

Lista preferintelor la incarcare

Enable Legacy OROMs (Activare memorie ROM optionald de generatie veche)
Secure Boot Enable (Activare incdcare securizatd)

Allow BIOS Downgrade (Se permite downgrade pentru BIOS)


https://www.dell.com/support/article/sln304892
https://www.dell.com/support/article/sln304892

Cum se poate contacta Dell

(O | NOTIFICARE: Dacé nu dispuneti de o conexiune Internet activa, puteti gési informatii de contact pe factura de achizitie, bonul de
livrare, foaia de expeditie sau catalogul de produse Dell.

Dell oferd mai multe optiuni de service si asistentd online si prin telefon. Disponibilitatea variazé In functie de tara si produs si este posibil ca
anumite servicii s& nu fie disponibile n zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vanzari, asistentd tehnicé sau servicii pentru
clienti:

Accesati adresa Dell.com/support.

Selectati categoria de asistenta.

Verificati tara sau regiunea dvs. in lista verticald Choose a Country/Region (Alegeti o Tard/Regiune) din partea de jos a paginii.
Selectati serviciul sau legatura de asistenta tehnicd adecvats, in functie de necesitatile dvs.

DN -



	Efectuarea lucrărilor în interiorul computerului
	Măsuri de precauție
	Alimentarea în starea de veghe
	Împământarea
	Descărcări electrostatice – protecţia împotriva descărcărilor electrostatice
	Kit de service pe teren ESD
	Transportarea componentelor sensibile

	Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului
	După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

	Scoaterea şi instalarea componentelor
	Instrumente recomandate
	Lista dimensiunilor şuruburilor
	Cartela microSD
	Scoaterea cartelei microSD
	Instalarea cartelei microSD

	Cartela SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate abonat)
	Scoaterea cartelei micro SIM sau a tăvii cartelei micro SIM
	Înlocuirea cartelei SIM

	Capacul bazei
	Scoaterea capacului bazei
	Instalarea capacului bazei

	Baterie
	Măsuri de precauţie privind bateriile cu ioni de litiu
	Scoaterea bateriei
	Instalarea bateriei

	Unitatea pe bază de semiconductori (SSD) PCIe
	Scoaterea plăcii SSD PCIe
	Instalarea plăcii SSD PCIe

	placă WLAN
	Scoaterea plăcii WLAN
	Instalarea plăcii WLAN

	placa WWAN
	Scoaterea plăcii WWAN
	Instalarea plăcii WWAN

	Placa de alimentare
	Scoaterea plăcii de alimentare
	Instalarea plăcii de alimentare

	Boxă
	Scoaterea modulului boxelor
	Instalarea modulului boxelor

	Carcasa cardului inteligent
	Scoaterea carcasei cardului inteligent
	Instalarea carcasei cardului inteligent

	Placa cititoare de amprente
	Scoaterea plăcii cititorului de amprente
	Instalarea plăcii cititorului de amprente

	Placa cu LED-uri
	Scoaterea plăcii cu LED-uri
	Instalarea plăcii cu LED-uri

	Radiatorul
	Scoaterea ansamblului radiatorului
	Instalarea ansamblului radiatorului

	Ansamblul afişajului
	Scoaterea ansamblului afişajului
	Instalarea ansamblului afişajului

	Placa de bază
	Scoaterea plăcii de sistem
	Instalarea plăcii de sistem

	Ceasul în timp real
	Scoaterea bateriei rotunde
	Instalarea ceasului în timp real

	Tastatura
	Scoaterea ansamblului tastaturii
	Scoaterea tastaturii din tava tastaturii
	Instalarea tastaturii în tava tastaturii
	Instalarea ansamblului tastaturii

	Butoanele touchpadului
	Scoaterea touchpadului
	Instalarea touchpadului

	Zonă de sprijin pentru mâini
	Înlocuirea suportului pentru mâini


	Tehnologie şi componente
	HDMI 1.4
	HDMI 1.4 Caracteristici
	Avantajele interfeţei HDMI

	Caracteristici USB
	USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)
	Frecvenţă
	Aplicaţii
	Compatibilitate

	USB Type-C
	Mod alternativ
	USB Power Delivery (Furnizare energie prin USB)
	USB tip C şi USB 3.1

	Thunderbolt prin USB Type-C
	Port Thunderbolt 3 prin USB Type-C
	Caracteristici principale ale Thunderbolt 3 peste USB de tip C


	Specificaţii de sistem
	Specificaţii tehnice
	 Definiţiile comenzilor rapide de la tastatură

	Configurarea sistemului
	Meniul de încărcare
	Tastele de navigare
	Opţiunile de configurare a sistemului
	Opţiunile ecranului General (Generalităţi)
	Opţiunile ecranului System Configuration (Configuraţie sistem)
	Video
	Opţiunile ecranului Secure Boot (Încărcare securizată)
	Opţiunile ecranului Intel Software Guard Extensions (Extensii de protecţie software Intel)
	Opţiunile ecranului Performance (Performanţe)
	Opţiunile ecranului Power management (Gestionare alimentare)
	Opţiunile ecranului POST Behavior (Comportament POST)
	Flexibilitate
	Virtualization Support (Suport virtualizare)
	Opţiunile ecranului Wireless (Wireless)
	Ecranul Maintenance (Întreţinere)
	System Logs (Jurnale de sistem)
	Actualizarea sistemului BIOS în Windows
	Actualizarea BIOS la sisteme cu BitLocker activat
	Actualizarea sistemului BIOS al computerului utilizând o unitate flash USB
	Actualizarea sistemului Dell BIOS în mediile Linux şi Ubuntu
	Actualizarea BIOS din meniul Încărcare unică de la tasta F12

	Parola de sistem şi de configurare
	Atribuirea unei parole de configurare a sistemului
	Ştergerea sau modificarea unei parole existente de configurare a sistemului


	Software
	Sisteme de operare acceptate
	Descărcarea driverelor
	Drivere pentru chipsetul Intel
	Driver video
	Driver audio
	Drivere de reţea
	Driver USB
	Drivere pentru unităţi de stocare
	Drivere pentru baterie
	Intel HID Event Filter (Filtru de evenimente pentru dispozitive cu interfaţă umană)
	Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Platforma dinamică şi infrastructura termică)
	Motorul de gestionare Intel
	Drivere pentru unităţi de disc
	Drivere Bluetooth
	Drivere de securitate
	Drivere de dispozitive de securitate
	Driverele senzorului de amprente


	Depanare
	Diagnosticarea Dell prin evaluarea îmbunătăţită a sistemului la preîncărcare – ePSA 3.0
	Resetarea ceasului în timp real

	Cum se poate contacta Dell

